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FUNCAO DE AUTO DIAGNOSTICO
A funcao de auto diagnostico consiste de um codigo de erros, os quais séo mostrados automati camente quando ocorre um erro. O
codigo de erro mostra o histérico dos erros quando no Modo de Teste. Para maiores detal hes veja o quadro abaixo( retirado do
Manua de Instrugdes).

-~ - - -
Funcao Autodiagndstico

A fungio Autodiagndstico verifica automaticamente a condigio do aparelho quando ocorre um erro, e estabelece um codigo
alfanumérico de 3 digitos e uma mensagem de erro no visor de indicagoes. Se o codigo e a mensagem alternarem-se, recorra
a tabela abaixo para tentar resolver o problema. Se o problema persistir, procure um Servigo Autorizado Sony.

Codigo alfanumérico de Causa e/ou Solugdo
3 digitos / Mensagem

C11/Protected O MD inserido estd protegido contra gravagio.
=+ Retire o MD ¢ cubra o orificio de protegio contra gravagio (pig. 16).

C13/REC Error A gravagio nao foi feita corretamente,
=+ Coloque o aparelho em uma superficie estavel, e repita o procedimento de gravagao.

O MD inserido esti sujo (com manchas, impressoes digitais, etc.), arranhado, ou esta abaixo dos
padrdes requeridos de qualidade.
=+ Substitua 0 MD ¢ repita o procedimento de gravagio.

C13/Read Error O aparelho nao conseguiu ler o TOC (Indice) no MD adequadamente.
=+ Retire 0 MD e insira-o novamente.

C14/TOC Error O aparelho nio conseguiu ler o TOC (Indice) no MD adequadamente.
=+ [nsira um outro MD.
=+ 5S¢ possivel, apague todas as faixas no MD (pag. 31).

C71/Din Unlock O aparecimento eventual desta mensagem ¢ causado pelo sinal digital que estd sendo gravado,
No entanto, isso nido causard interferéncias na gravagao.

Durante a gravagao de um componente digital ligado ao conector DIGITAL IN, o cabo de conexdo
digital foi desconectado ou o componente digital foi desligado.
=+ Conecte o cabo ou ligue o componente digital novamente.

PROCEDIMENTO PARA USAR A FUNCAO DE AUTO DIAGNOSTICO (CODIGO DE ERROS)

Nota:Execute a fungéo de auto diagnéstico no modo de exibi¢do dos codigos no Modo de Teste. A seguir estdo descritos 0s procedimen
tos necessarios. Tenha cuidado para ndo entrar em outros modos por engano. Se ocorrer de entrar em outro modo, pressione o botéo

parasair dele.

1. Pressionando etambém o ®], conecte o cabo de alimentacéo na tomada ent&o solte os botdes e
o [m],

2.Gireo até aparecer no display amenssagem “[Service]” entfio pressione [YES].

3. Gire o[« «— PP1] até aparecer no display a menssagem “ERR DP MODE".

4. Pressione eno display apareceraamenssagem “total rec”.

5. Selecione o contelido a ser exibido ou executado usando [ — »w].

6. Pressione[<_«— »#] paravisualizar ou executar a opgao selecionada.

7. Pressione [<_«— P®1] para retornar ao passo 4.

8. Pressione e aparecerq amenssagem “ERROR DP MODE” e o aparelho saira do modo de histdrico de erros.

9. Parasair do modo de teste pressione[REPEAT] .O aparelho passardpara STANDBY o disco € g etado e 0 aparel ho sairado modo
de teste.



Itens do Modo Histérico de Erros e seu Conteldo
Selecting the Test Mode

Display Detalhes do Historico

total rec Exibe o tempo de uso em gravacdes.
Mostra na forma ‘COOOO0OR".
O tempo total mostrado é o tempo em que o laser esteve em uso com alta poténcia.
Isto agiuvale a 1/4 do tempo de gravagao..
O tempo é exibido em algarismos decimais de Oh até 65535h.

total play Exibe o tempo de uso em reproducéo.
Mostra na forma “pOOOOOON”.0 tempo mostrado é o total usado em reproducéo, as pausas ndo sao
O tempo é exibido de forma decimal de Oh até 65535h.

retry err Exibe o numero de falhas durante a gravagéo e o numero de falhas durante a reprodugéo.
Mostra na forma ‘O pO".
“r" indica o nimero de falhas durante a gravagao enquanto “p” indica o numero de falhas durante a ref
O numero de falhas é mostrado em algarismos hexadecimais de 00 to FF.

total err Exibe o numero total de erros
Mostra na forma “totall]11”.
O numero total de erros é mostrado em algarismos hexadecimais de 00 to FF.

err history Exibe os 10 ultimos erros.
Mostra na forma “00 E@Q@".
[0 indica ontmero de histéric®® menor nimero indica o erro mais recente. (00 é o Gltimo erro).
@@ indica o cédigo do erro.
Como referéncia, segue tabela com mais detalhes.O histdrico de erros pode ser acioite® por PP
no painel frontal.

er refresh Apaga os valores nos indicadores “retry err”, “total err”, e “err history”.
Quando devolver o aparelho ao consumidor apés o reparo, execute esta fungéo para limpar o historico.
Pressione o até a menssagem “er refresh?” ser exibida, pres§¥GE®] e o histdrico
sera apagado.
“Complete!”sera exibido momentaneamente.
Verifigue os dados a seguir quando executar esta funcao.
¢ Os dados foram apagados.
¢ O mecanismo funciona normalmente quando grava e reproduz.

tm refresh Apaga os valores nos indicadores “total rec”e “total play” .
Estes historicos servem de indicadores aproximados de quando trocar a unidade optica.
Se a unidade Optica for trocada, execute esta fungao para limpar a memoria.
Pressione o até a menssagem “tm refresh?” ser exibida, pres§i€E®] e o historico
sera apagado.
“Complete!”sera exibido momentaneamente.
Verifique os dados a seguir quando executar esta fungao.
¢ Os dados foram apagados.
¢ O mecanismo funciona normalmente quando grava e reproduz.

Tabela de Cédigo de Erros

Cad. do Erro Detalhes do Erro Cad. do Erro Detalhes do Erro

EOO Sem erros EO5 FOK esta desativado

EO1 Erro de disco. PTOC néo pode ser lido E06 N&o ajusta o foco (Servo foi desativado)
(O disco € ejetado) EO7 Falha de gravacéo

EO02 Erro de disco.. Erro UTOC EO8 Erro na gravagéo
(O disco néo € ejetado) E09 Erro na reproducéo

E03 Erro de leitura (Erro a0 acessar)

EO4 Enderec¢o ndo pode ser lido (Servo foi desativaBOA Erro na reproducéo (Erro C2)

contad

rodugé
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SECAO 1
NOTAS DE SERVICO

VERIFICAGAO DE SEGURANGCA

Apos corrigir o defeito original, execute as seguintes verificacOes
de seguranca antes de devolver o aparelho ao consumidor:
Verifique os terminais da antena, ornamentos metalicos, botGes
metdlizados,parafusos e outras pegas metéticas.

Check leakage as described below.

TESTE DE VAZAMENTO (FUGA) DE AC

A fuga de AC de alguma parte metalicaexposta para o terra e

de todas as partes metalicas expostas para alguma outra parte

exposta com retorno para o chass ndo pode exceder 0.5 mA. A cor-
rente de fuga pode ser medida por um dos 3 métodos a seguir:

1. Comum gparelho medidor de corrente de fuga, como por exemplo
0 Simpson 229 ou RCA WT-540A. Seguindo os procedimentos
descritos nos manuai s destesinstrumentos.

2. Com um milimultimetro AC, por exemplo, o multimetro digital
Data Precision 245 é apro’priado para este trabal ho.

3. Medindo aquedade tensdo através de um resistor por meio de um
VOM ou um voltimetro AC. A indicacéo limite é de 0,75V,
entdo, um instrumento anal 6gico precisa ter umaacuracia menor.
O Simpson 250 e o Sanwa SH-63Trd sdo exemplos de VOM's
passivos apropriados. Quase todos os multimetros digitais
gue tem umafaixa de 2V AC sdo adequados para executar esta
medida. (VeaafiguraA)

Para as partes metalicas do
Aparelho

Voltimetro
AC
(0.75 V)

0.15uF

=

Terra

Fig. A. Usando um voltimetro AC para verificar fugas.




ATENCAO
Ha Perigo de Explosfo se as baterias forem trocadas incorretamente.
Substitua-as somente por equivalentes ou por model os recomendados
pelo fabricante.
Desarrgue as baterias conforme o manual de instru¢do destas.

ATENCAO

O uso dos controles ou aojustes ou outros procedimentos
que ndo os especificados neste manual podem resultar a
exposi¢ao a uma perigosa radiacéo.

Reparos nas Placas de Circuito Impresso
piine Mantenha a temperatura do ferro-de-solda em torno de 270 °C
durante os reparos.
* N&o ressolde um mesmo ponto da placa mais do que 3
vezes.
» Tenha cuido ao aplicar for¢a na placa durante a soldagem ou a
dessoldagem, para ndo danifica-la.

Notas sobre a reposi¢cdo de componentes tipo chip

» Nuncareutilize um componente chip.

* A exposicdo dos caparitores de tantalum a altas temperaturas
pode danifica-los.

CUIDADOS COM COMPONENTES DE SEGURANCA!!!

COMPONENTES IDENTIFICADOS COM A MARCA A NA LISTA
DE PECAS OU NS ESQUEMA ELETRICO SAO CRITICOS
PARA SEGURANCA. SOMENTE OS SUBSTITUA POR
COMPONENTES COM O NUMERO DE IDENTIFICACAO
SONY INDICADO NSTE MANUAL OU EM SUPLEMENTO
PUBLICADO FUTURAMENTE PELA SONY.



JIG PARA VERIFICAGCAO DA FORMA DE ONDA NA PLACA BD

O jig especial (J-2501-149-A) é usado para verificar a forma de onda na placa BD. Os nomes dos terminais e os itens verificados estao
conforme mostrado a seguir.

GND: Terra

1+3V : Para medir o IOP (Para verificar a deterioriza¢é@o do laser da unidade 6ptica)
IOP : Para medir o IOP (Para verificar a deteriorizagdo do laser da unidade Optica)
TEO :Sinal de erro TRK (Erro de tracking)

VC : Sinal do nivel de referéncia

RF : Sinal de RF (Verificagdo do "jitter")

Mecanismo

CN110

Conector 6P
N

N
Conector 5P \

Para o Mecanismo MDM-3

o] 1 RF

RF vC

CP TEO

ve CP IoP

| 5 [+3Vv

TEO

CP Para o Mecanismo MDM-5

op (P Lol 1 ve

RF

1+3V (P TEO

oP

GND (P 1+3V

o] 6 GND




GRAVACAO DOS DADOS IOP QUANDO TROCADA A UNIDADE OPTICA E A MEMORIA NAO VOLATIL
(IC171 DA PLACA BD)

O valor IOP indicado na unidade 6ptica pode estar gravado na memoria nao volatil. Com a gravagédo do valor, elimina-se a necessid
ler o valor marcado na unidade 6ptica. Quando trocar a unidade 6ptica ou a memoria ndo volatil (IC171 of BD board), grave o val
IOP na unidade 6ptica conforme procedimento descrito a seguir.

Procedimento de Gravagéo:

1.

agprwN

No

9.

Enquanto pressiorie€d_«— 1] e 0 botdd M conecte o cabo de alimentacdo na tomada e solte os[Hee®Bes» PP e
o [W.

Gire o até a indicacéo “[Service]’aparecer no dsiplay, e pressione o DGE&Q.

Gire o até a indicagao “lojVrite” (C28), e pressione o botA6ES] .

O display mostra “Ref=@@@.@" (@ € um namero arbitrario) e o nimero que pode ser alterado piscando.

Entre com o IOP que esta escrito na unidade Optica.

Para selecionar um nimeror; Girdd<d «— pPl| .

Para entrar com um niimero; Pressistel «— BP| .

Quando o[YES] épressionado a mensagem “Measu=@@@.@" ¢ exibida no display(@ & um namero arbitrario).

Como o resultado do ajuste esta gravado para o valor 6. Deixe como esta e pf&¥&Sdpara sair.

“Complete!” aparece momentaneamente no display. O valor sera gravado na memoéria ndo volatil e sera exibida no display e
sagem "lop Write".

Pression¢REPEAT | para completar e finalizar a operacéo.

Procedimento de Verificagao:

1.

2.
3.
4.

Enquanto pressioria__ e« B e 0 bota0l| conecte o cabo de alimentacéo natomada e solte os e
(]

Gire o até a indicago “[Service]’aparecer no dsiplay, e pressione o PEEag.

Gire até a indicacéo “lop Read” (C27).

‘@@.@/H##.#¢é exibido e o conteldo da gravacao é mostrado.

@@.@: indica o valor do IOP gravado na unidade Optica.

##.# :indica o valor IOP depois do ajuste.

Pressione os botddst<_«— P»I ou [MENU/NO] para sair, no display aparece a mensagem “lop Read”. FinalizEREREAT |




PRINCIPAIS PECAS E AJUSTES

Antes de executar reparos, faga as verificagdes a seguir para determinar falhas locais e garantir o servico.
Detalhes sobre o procedimento vej&acao 5 - Ajustes Elétricos”.

Critério de Aprovacao

Se a Medida for Insatisfatéria

Poténcia do Laser

» Poténcia de 0.9 mW

Valor Especificado : 0.84 to 0.92 mW
» Poténcia de 7.0 mW power

Valor Especificado : 6.8 to 7.2 mW

* Limpe a unidade optica
» Ajuste o ganho
 Troque a unidade 6ptica

lop (de 7mW)
» Gravado na unidade Optica
Valor do lop + 10mA

» Troque a unidade optica

Verificagdo da Onda
Transversa (Simetria)

» Onda Transversa
Valor Especificado : abaixo de 10% offset

» Troque a unidade 6ptica

Verificacdo do Bias
do Foco

* Verificagdo do Erro
Valor Especificado: Para os pontos a, b, e ¢
Erro do C1 cerca de 200
Erro do AD :acima de 00

» Troque a unidade 6ptica

Verificagdo do C PLAY

* Verificagdo do Erro
Valor Especificado:
a. Quando usar o disco (MDW-74/AU-1)
Erro do C : Abaixo de 80
Erro do AD : Abaixo de 2
b. Quando usar o disco (TDYS-1)
Erro do C1 : Abaixo de 50

 Troque a unidade 6ptica

Verificacdo da Gravacd
/Reproducgéo

of Verificacdo do Erro CPLAY
Valor Especificado:
Erro do C1 : Abaixo de 80
Erro doAD : Abaixo de 2

Se for insatisfatério constantemente:

 Verifique a cabeca de gravagéo.

« Verifique se néo hé circuitos desconectados
relacionados a cabeca de gravacgéao.

Se for insatisfatério ocasionalmente:
« Verifique se a cabeca esta torta.
* Verifigue o mecanismo do Sled.

Verificagéo do Offset
da Compensacéo de
Temperatura.

« Insatisfatorio se exibido como=@ @ (##) [NG”
NG
(@@, ## sao dois numeros arbitrarios)

« Verifique se ndo ha circuito desconectado §
torno do D101 (Placa BD)

« Verifique os sinais nos IC101, IC121, CN102
CN103 (Placa BD)

Nota:

O critério indicado acima deve ser entendido como um meio de se determinar se estes itens estdo ou ndo satisfatétios e n 4o como valores especificados

de ajuste. Quando executar os ajustes, use os valores indicados mais adiante como valores especificados.

m



MODO DE EXIBICAO DE CAUSAS DE FALHAS

Neste modo, as causas de falhas ocorridas na durante a gravacéo podem ser exibidas nos display. Durante a reprodugéo, o “trac
obtem informacdes da faixa que o aparelho reproduz.

Isto é usado para localizar falhas.

Sera exibido o seguinte:

Durante a gravagdo: Causa das falhas, numeros de falhas e nimero do erro.

Durante a reproducgéo: Informagdes do tipo do disco executado, parte que esta sendo executada e "copyright".

Estas informagdes sdo mostradas em algarismos do tipo hexadecimal.

Procedimento:

1.
2.

orw

© N

Carregue um disco que possa ser gravado no aparelho.

Pression¢dMENU/NO]. Quando for mostrado “Edit Menu” no display fluorescente, gire o kridist€ «— Pp»i até
aparecer “All Erase?”.

PressiongYES]|. (Ou pressione )

QuanddAll Erase??” € mostrado, o display indicador do nimero de faixas pisca.

PressionéYES] e aparece “Complete!!”, Pressione  entdo] M imediatamente e o mantenha pressionado por 15 segundos.
(O  knob pode ser pressionado em vez com o mesmo resultado.)

Quando o “TOC” no display fluorescente apagar, solte o bdtdo M.

Pressiond@® REC] para comegar a gravar entdo pressipne Il para iniciar a gravagéo.

Paraverificar o “track mode”, tecle[o B> para iniciar a reprodugao.

Para sair do modo de teste presfiahg & desligue a alimentagdo. Quando a mensagem “TOC” desaparecer, desconecte o cabo de
mentacao da tomada.

Fig. 1 Lendo o Display no Modo de Teste Fig. 2 Lendo o Display no Modo de Teste
(Durante a Gravagéo e o STOP) (Durante a Reprodugéo)
RTs@ @c##ex @ @#t#* $$
Indicacé@o no Display Indicag&o no Display
@@ : Causa da falha @@ :N°da Peca. (nome da area nomeado peiG)
## : Numero de falhas ## . Clusterg End
*% : Numero do Erro *%  Setor B ndereco
$$ : Track mode (Informagéo da faixa como copy-
right )
Lendo as Mensagens de Causas de Falhas
Bits Altos | Bits Baixos | ;.. -
Hexadecimal| 8 | 4| 2| 1| 8| 4| 2| 1|decimal| Causada Falha Condigdes da Ocorréncia
Bit b7|b6| b5 b4 b3 b2 bl b0
Binario 0|0|0|0| 0| 0] 0] 11 01 Choque Quando um salto na faixa é detectado
ojojo|lo|o|lo|1 0 02 |45 QuandoADER for contado mais que 5 vezes

continuamente

0/0|0[0|0| 1 0] 0f 04 |EnderegodescontinydQuando o enderego ADIP n&o é continuo.

0|0|0|0| 1] O] O] 0] O8 DIN unlock Quando DIN (janela de prot. de grav.) € detectada abperta
0/0[0|1|0| 0| 0] 0 10 |FCSincorrect Quando né&o ha foco

0|/0[1|/0|0| 0|0 Of 20 IVR rec error Quando o sinaABCD excede o nivel especificado.
0[{1(0|0|0| 0 Ol Of 40 CLV unlock Quando o CLV esta sem sincronismo.

1/0/0|0| 0| O] O O] 80 Falha no acesso Quando a operagdo de acesso néo € executada normpalment

Lendo o Display
Converta o numero hexadecimal em um naimero binario. Se houver mais de duas causas elas serdo somadas.

Exemplo

Quando 42 é mostrado:

Bit Alto: 4 = 0100— b6

Bit Baixo: 2 = 0010— bl

Neste caso: A causa da falha é uma combinacdo de “CLV unlock” e “ader5”.

QuandoA2 é mostrado:

Bit Alto: A =1010— b7+b5

Neste caso: 2 = 0016» bl

A causa neste caso € uma combinacdo de “Falha no acesso”, “IVR rec error”, e “ader5”.

—9-—



Lendo as Causas de Falha no Display

. Bits Altos | Bits Baixos | .o Detalhes
Hexadecimal| 8 |4 | 2| 1| 8| 4| 2| 1|decimal
Bit b7|b6| b5 b4 b3 b2 bl b0 Quando 0 Quando 1
Binario 0/0|0|0] 0| 0] O] 1] 01 Emphasis desligado Emphasis ligado
0|0|0|0|0O|O0| 1] Of 02 Mono Estéreo
0/0]0]0|0| 1] 0] Of 04 Isto é 2-bit sdo mostrados. Normalmente 01.
0|0|0|0O|1]| 0| 0] Of 08 01:audio normal. Outros:Invalido
olojo|1]0]| 0| O 0f 10 Audio (Normal) Invalido
0(0|1/0]| 0| 0| 0] Of 20 Original Cépia Digital
0|1(0|0]| 0| 0| O] Of 40 Copyright Sem copyright
1/0/0|0| 0| 0] O] Of] 80 Gravacao proibida Gravagédo autorizada

Lendo o display:
Converta o nimero hexadecimal em um nimero binario. Se houver mais de duas causas elas serdo somadas.

Exemplo: Quando 84 é exibido
Bit alto: 8 = 1000— b7
Bit baixo: 4 = 0100— b2
Neste caso, como b2 e b7 sdo 1 e os outros sdo 0, pode se determinar que a causa da falha foi uma combinacdo de “emphasis desliga-

” o

do”, “mono”, “original”, “copyright”, e “gravacao autorizada”.

Exemplo: Quando 07 é exibido
Bit alto: 0 = 1000— todos séo 0
Bit baixo: 7 = 0111 bO+b1+b2
Neste caso, como b0, b1, e b2 s&o 1 e os outros sdo 0, pode se determinar que a causa da falha foi uma combinacéo de “emphasis li-

” o ” o

gado”, “estéreo”,“original”;'copyright ", e “gravacao proibida”.

Tabela de Conversdo: Hexadecimal — Binario

Hexadecimal Binario Hexadecimal Binario
0 0000 8 1000
1 0001 9 1001
2 0010 A 1010
3 0011 B 1011
4 0100 C 1100
5 0101 D 1101
6 0110 E 1110
7 0111 F 1111

-10-—



SECAO?2
GERAL

Estasecao foi extraidado
Manual de Instrucéo.

Descrigdo das Funcdes do Painel Frontal

0 263 @ 5

’Laﬂ [ o ecmel|
8 s J &

[1] Tecla 1/ (power) (pags. 15, 22)
Pressione esta tecla para ligar o aparelho. Ao ligd-lo,
o indicador 1/ da tecla se apaga. Pressionando a
tecla novamente, o aparelho ¢ desligado e o indicador
acende-se em vermelho.
[2] Tecla SCROLL (pag. 13)
Pressione esta tecla para visualizar todo o nome de
AD.

uma faixa ou

[3] Tecla LEVEL/DISPLAY/CHAR (pags. 13, 26, 34)

* Pressione-a durante uma gravagio ou pausa na
gravagao, para ajustar o nivel de gravagao.

* Pressione-a quando o aparelho estiver no modo de
parada, para exibir informagoes sobre o disco ou
sobre o contetido de um programa.

* Pressione-a durante a gravagio, para exibir
informagdes sobre a faixa que estd sendo gravada.
Pressione-a durante a reprodugio, para exibir as
informagies sobre a faixa em reprodugio.

* P ne-a durante a edigio de um MD, para
selecionar os caracteres a serem inseridos.

[4] Visor de indicagdes (pags. 12-13)
Exibe diversas informagdes.

[5] Abertura para insercio de MDs (pags. 15, 22)
Insira 0 MD como ilustrado abaixo.

Com a etiqueta voltada para cima

Preeet

g[8

[6] Tecla EJECT & (pag. 16, 22)
Pressione-a para ejetar o MD.
[7] Tecla MENU/NO (pags. 15, 29, 39)
Pressione-a para visualizar “Edit Menu”
ou “Setup Menu”.
Tecla B (pégs. 16, 22)
Pressione-a para iniciar a reprodugio.
[8] Tecla 11 (pags. 16, 22)
Pressione-a para interromper momentaneamente a
reprodugio ou gravagio, Pressione-a novamente para
retornar a reprodugdo ou gravagio,
[i0f Tecla M (pags. 16, 22, 30)
Pressione-a para interromper a reprodugio ou a
gravagio, ou para cancelar a operagio selecionada.
[i1] Tecla @ (pags. 16, 18)
Pressione-a para gravar no MDD, monitorar o sinal de
entrada, ou para marcar o nimero das faixas,
[iZ Tecla YES (pags. 15, 26, 29, 39)
Pressione-a para executar a operagio selecionada.
[13 controle AMS (pags. 1517, 22, 26, 30, 34, 39)
Gire-o para localizar as faixas, ajustar o nivel de
gravagao, selecionar os caracteres a serem inseridos,
ou selecionar um item de menu.

iE] (4 [i3 {2

i@ Teclas </p» (pags. 24, 26, 31, 35)
Pressione-as para localizar um ponto especifico de
uma faixa, mudar o contetdo de um programa, ou
alterar um caractere inserido.

fi8 Tecla CLEAR (pags. 27, 35)
Pressione-a para cancelar a selegdo.

{6 Tecla REPEAT (pags. 24-25)

e Juzir repetid

(7] Tecla PLAY MODE (pag. 25-26)
Pressione-a para selecionar a Reprodugio Aleatéria
(Shuffle Play) ou a Reprodugio Programada
(Program Play).

{18 Chave INPUT (pag. 15)

Utilize-a para selecionar a tomada de entrada da font
sonora a ser gravada.

{19 Sensor remoto (pag. 6)

Aponte o controle remoto na diregio da indicagio [
para realizar as operagoes através do mesmo.

te as faixas.

Press para

Com a seta apontada em diregao ao aparelho

Descricao das Funcdes do Controle Remoto

[1] Tecla /") (power) (pags. 15, 22)
Pressione-a para ligar o aparclho. Ao ligi-lo, o
indicador 1/} da tecla apaga-se. Pressionando a tecla

P novamente, o aparclho ¢ desligado e o indicador
g acende-se em vermelho.
[2] Tecla CLEAR (pags. 27, 35)
‘U Pressione-a para cancelar a selegho,
~ [@] Tecla FADER (pag. 38)
Pressione-a para realizar a reprodugio/gravagio com
Fade In ou i Chut.
o
Lk [4] Teela PLAY MODE (pag. 25-26)

Pressione-a para selecionar a Reprodugio Aleatdria
(Shuffle Play) ou a Reprodugio Programada
(Program Play).
(5] Teclas alfanuméricas (pags. 23, 35)
Utilize estas teclas para inserir dirctamente um
niimero de faixa, ou para inserir letras ou mimeros.
[6] Tecla MUSIC SYNC (pag. 20)
Pressione-a p
Mhisica (Musi
[7] Tecla CO-SYNC STOP (pag. 21)
Pressione-a para interromper a Gravagio Sincronizada
de €D {CD Synchro Recording).
Tecla CD-SYNC START (pag. 20)
Pressione-a par iniciar a Gravagio Sincronizada de CD,
Tecla CD-SYNC STANDBY (pag. 20)
Pressione-a para entrar no modo STANDBY da
Gravagio Sincronizada de CD.
[8] Tecla CD PLAYER 11 (pag. 21)

a para t e a

niciar a Gra
nchro-Recording)

o Sincronizada de

3=

g

reprodugdo de um €D, Pressione-a novamente para
retormar a reprodugio do CID,
Teclas CD PLAYER /=0 (pig. 21)
Utilize estas teclas para localizar faixas em um CI.
[8] Tecla 11 (pags. 16, 22)
Pressione-a para intermomper momentancamente a
reprodugio ou gravagio. Pressione-a novamenie para
retornar i reprodugio ou gravagio.
[ii Tecla M (pags. 16, 22, 30)
Pressione-a para interromper a reprocug
gravagio, ou para cancelar a operagho sel
[11] Teclas LEVEL +/- (pag. 17)
Utilize estas teclas para ajustar o nivel de gravagio.
[ Tecla A+—sB (pag. 25)
Pressione-a para selecionar a Reprodugio Repetida do
trecho A-B (Repeat A-B Play).
[13 Tecla REPEAT (pag. 25)
Pressione-a para realizar a Reprodugio Repetida das faixas.

—-11 -
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ionada.

[1# Teclas <=/m» (pags. 24, 26, 29, 35)

Utilize estas teclas para localizar um trecho especifico
em uma faixa, mudar o contetido de um programa,
ou deslocar o cursor para a direita,

(15 Teclas l-=a/mmi (pags. 1517, 22, 26, 30, 35, 39)
Utilize estas teclas para localizar faixas, ajustar o nivel
de gravagio, ou selecionar um item de menu.

(16 Tecla @ (pags. 16-18)

Pressione-a para gravar no MD, monitorar o sinal de
entrada, ou para marcar o nimero das faixas

[i7 Tecla T.REC (pag. 19)

e UMA PaUsa fa gravagh
para iniclar a Gravagio com o Temporizador
{Time Machine Recording).

[18 Tecla = (pags. 22, 26)

Pressione-a para iniclar a reprodugio.

[id Tecla MAME {pag. 35)

Pressione-a para adic

Pressione-a du

anar wm nome ou mudar o

noane de uma faixa ou MDD,

Tecla CHAR (pag. 35)

Pressione-a para selecionar o tipo de caracteres a

serem inseridos ao nomear uma faixa ou MD,
20 Tecla DISPLAY (pag. 13, 17)

Pressione-a para selecionar as informagdes a serem

exibidas no visor de indicagbes.

Tecla SCROLL (pag. 13)

Pressione-a para selecionar o nome de uma faixa ou ML,
21 Tecla MENU/NO (pags. 15, 29)

Pressione-a para exibir “Edit Menu™ ou

“Setup Menu®,

Tecla YES (pags. 15, 29)

Pressione-a para executar a operagio selecionada.
[22 Tecla & (pag. 16, 22)

Pressione-a para gjetar o MD.




SECAO 3
DESMONTAGEM

Nota: Sigaa procedimento de desmontagem na ordem numéricaindicada

TAMPA

@ Tampa

© Dois Parafusos
(CASE 3 TP2)

© Dois Parafusos
(CASE 3TP2)

—)
~

© Trés Travas @ Cabo tipo Flat (21 vias) (Placa Principal)

SEGAO DO PAINEL FRONTAL

(CN421)
Secdo do Painel Frontal
0 see SO
ée
v .

@ Trés ifusos N / .
(BVTP3x 10) @ Parafuso
(BVTT3 x 6)
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PLACAS PRINCIPAL/PT

© Conector do Cabo de Forga
(CN901)
© Conector O Conector

(CN912)
@ Seis Parafusos (CN502)
(PTTWH3 x 6)
. Cabo tipo Flat (21 vias)(Placa BD/Principal)

(CN411)

- | Cabo tipo Flat (21 vias)(Placa Principal)
© Placa PT | (CN421)
\ 1 © Cabo tipo Flat (23 vias)
! (CN501)

© Conector

(>
(CN921) /’L
Z > S

e oo
N $ e‘ O Cinco Parafusos

/ (BVTP3 x 10)
7
V O Dois Parafusos
(BVTP3 x 10)

@ Placa Principal

SEGAO DO MECANISMO (MDM-5A)

©® OQuatro parafusos de passo
(BVTTWH M3)

@ Conector
(CN502)

@ Cabo tipo Flat (21 vias) (Placa BD/Principal)

(CN411)
O Remova o mecanismo do Deck
(MDM-5A) na direcao da ‘ < @ Cabo tipo Flat (23 vias)
seta. ‘ (CN501)




SLIDER (CAM)

@ slider (Cam)

* Nota para instalagdo do Slider A (Cam)

Posicione a haste da engrenagem do Cam
na posicdo indicada na figura.

Cologue a haste do Lever (O/C) na
posicdo indicada na figura.

@ Dois Parafusos (P2.6 x 6)

© flexible board
(CN104)

o, e\ ﬁ b
NN | g "‘
5=
O flexible board ‘
(CN101) ‘
|
@— © Trés Parafusos

D O
(P2.6 % 6)

[]

@ Placa BD

‘ Remova a solda (sete pontos).
V O Parafuso(M1.7 x 4) © (sete pontos) ,

—14 -




PLACA SW, MOTOR DE CARREGAMENTO (M103)

© Parafuso (PTPWH M2.6 »
® Engranagem (B) é

© Dois Parafusos /@‘9\
(PWH1.7 x 4) Q~)

R

@ Trés Parafusos (BTP2.6 x 6)

—15-—



SECAO 4
MODO DE TESTE

1. PRECAUCOES PARA O USO DO MODO DE TESTE

* Leia atentamente as instru¢des de como operar o Modo de Teste antes de comecar a executa-lo, tenha o cuidado de verificar se o
disco esta parado antes de tentar remové-lo do aparelho.
Sempre qu@a EJECT] é pressionado enquanto um disco esta sendo reproduzido continuamente ou esta sendo gravado continuamente, ele
€ parado antes de ser ejetado.
Entretanto, pode ocorrer de ser ejetado rodando.
Tenha o cuidado ao us& EJECT| depois de pression8BMENU/NO] e parar o disco.

1-1. Gravando no Modo de Emissao do Laser e Botbes de Operagéo
¢ Modo de Gravagéo Continua (CREC MODE)

¢ Modo de Verificagcao da Poténcia do Laser (LDPWR CHECK)

* Modo de Ajuste da Poténcia do Laser (LDPWRJUST)

¢ Onda Taversa (MO), Verificagdo (EF MO CHECK)

e Onda Taverse (MO), Ajuste (EF MO ADJUST)

« Enquanto pressiof@ REC] .

2. ENTRANDONO MODODETESTE

Siga um dos dois procedimentos a seguir para entrar no Modo de Teste.

Procedimento 1: Enquanto teclal€€_«— PPl e tambén| M conecte o cabo de alimentacdo na tomada e entéo solte o knob
eobotdad M .
Quando o Modo de Teste € acionado, “[Check]” aparece no displaydl€i® e— B»1 |para selecionar um dos quatro seguintes
grupos; -«— [Check]«— [Adjust] «— [Service]«— [Develop]«—> ---.

Procedimento 2: Enquanto tecld€<_«— PP] conecte o cabo de alimentag¢io na tomada e entéo sohe® «— PP .
Quando o Modo de Teste é acionado, “TEMP CHECK" aparece no display. Entrando no modo de teste por este método
somente o grupo “Check” (dos 4 grupos mencionados acima) podera ser executado.

3. SAINDO DO MODODE TESTE
Pression¢ REPEAT] .Odisco ¢ ejetado ‘Standby” pisca no display, e o aparelho entra em STANDBY .

4. OPERACOES BASICAS DO MODO DE TESTE

Todas as operacdes sdo executadas késh «— P | [YES]| e com[MENU/NO] .
As funcdes destes botdes sdo as seguintes.

Bot&o Funcao
I¢4d — PP (AMS)|Seleciona os parametros e os modos
YES Passa para o proximo passo, entra com flado
MENU/NO Retorna para o passo anterior. Para a opgragao

16 —



5. SELECIONANDO O MODO DE TESTE

Ha 31 tipos de modo de teste conforme segue. Os grupos podem ser selecionadod bitdinde»a®®1| . Depois de selecionar

0 grupo, pressiong¢YES] . Depois de selecionado um grupo, gire[ls< «— B®] escolhendo um dos modos.

A tabela indica detalhes da selecéo de grupos.

Todos os itens usados para servico podem ser manipulados no grupo S. Tenha cuidado para ndo entrar no grupo errado por engano.

Display No. Conteudo Marca Grupo (*)
TEMP CHECK co1 Verificagdo do offset da temperatura de compensacao C S
LDPWR CHECK Cco02 Verificacdo da poténcia do laser C S
EF MO CHECK Cco3 Verificagdo da onda transversa (MO) C S
EF CD CHECK co4 Verificagdo da onda transvergaD) C S
FBIAS CHECK C05 Verificagéo do bias do foco C S
ScurveCHECK C06 Verificagéo da curva S (X) C
VERIFYMODE co7 Verificagdo da meméria néo volatil (X) C
DETRK CHECK cos Verificacdo do Detrack x) C
TEMP ADJUST Co09 Ajuste do do offset da temperatura de compensacéo A S
LDPWR ADJUST C10 Ajuste da poténcia do laser A S
EF MOADJUST C11 Ajuste da simetria do sinal (MO) A S
EF CDADJUST Ci12 Ajuste da simetria do sinéCD) A S
FBIAS ADJUST C13 Ajuste do bias do foco A S
EEP MODE Ci4 Controle da meméria ndo volatil >x) D
Impossible C15 Transmissdo de comando (X) D
Impossible C16 Exibicdo de "Statos" xX) D
ERR DP MODE C17 Limpeza do Histérico de Memoria S
Impossible Cc18 Verificacédo do Sled x) D
Impossible C19 Verificacdo de acesso xX) D
Impossible C20 Verificag8o da circunferéncia externa (X) D
Impossible c21 Verificagéo da posicdo da cabega (X) D
Impossible C22 Algumas fungdes como CPLAY MODE (X) D
Impossible C23 Algumas funges como CREC MODE (X) D
ADJ CLEAR C24 Ajuste do valor de inicializacdo da memoria nédo volat|l A S
AG Set (MO) C25 Ajuste do auto ganho do nivel de saida (MO) A S
AG Set (CD) C26 Ajuste do auto ganho do nivel de saida (CD) A S
lop Read c27 Exibicao do valor do IOP C S
lop Write C28 Gravacao do valor do IOP A S
S4Q C29 Visualizag&o da versao do microprocessador C S
CPLAY MODE C30 Modo de reprodugéo continua C A S D
CREC MODE C31 Modo de gravacao continua C A S D

Grupo (*)
C: Check A: Adjust
S: Service D: Develop

e Para mais detalhes de cada ajuste veja “Secéo 5. Ajustes Elétricos”.
Para mais detalhes do “ERR DP MODE”", veja “Fungdo de Auto Diagnostico”

» Se 0 modo errado houver sido selecionado por engano, pre8diBNE/NO] para sair deste modo.

¢ Modos com (X) na Coluna Marca ndo podem ser usados para servi¢os, sendo assim ndo sdo descritos em detalhes. Se um dest
for acessado por engano, pressiPMENU/NO] para sair imediatamente. Tenha especial cuidado para ndo acessar modos com
pois podem afetar a memaria ndo volatil e comprometer o funcionamento normal da unidade.

- 17 -



5-1. Operando o Modo Continuo de Reproducgédo
1. Entre no modo continuo de reproducao
(1) Coloque um disco na unidade. (Qualquer disco gravado pode ser usado)
(2) Gire o [I4€ «— PP] até aparecer no display “CPLAY MODE” (C30).
(3) PressiongYES] eno display aparecera a mensagem “CPLAY MID"
(4) Quando o acesso estlver completo, o display moSBaré i i
Nota: Osnlmeros “i” mostrados indicam os erros eADER.
2. Selecionando a forma de reproducéo
(1) PressiongYES] durante a reproducdo continua, e o display mudara conforme abaixo.

“CPLAY MID” — “CPLAY OUT” — “CPLAY IN”
t

Quando pressionado novamente, as formas de reprodugao podem estar em outra posi¢ao.
(2) Quandoo acesso estlver completo, o display mo&trara::
Nota: Osnumeros' ii” mostrados indicam os erros e 0 ADER.
3. Finalizando o modo de reproducao continua
(1) PressionéMENU/NO] .Odisplay exibira a mensagei@PLAY MODE”.
(2) Pressiong& EJECT] para remover o disco.
Nota: A reproducéo inicia o enderego por IN, MID, e OUT estando como segue.
IN 40h cluster
MID 300h cluster
ouT 700h cluster

5-2. Modo de Operacédo Continua de Gravacgédo (Use s6 quando executar a verificagdo de gravacao/reproducéo)
1. Entre no modo continuo de gravagao
(1) Coloque um disco gravavel no aparelho.
(2) Gire o até aparecer a indicac&o no display “CREC MODE”.
(3) PressiongYES] para selecionar “CREC MID” (C31).
(4) Quando o acesso estiver completo, o display mostrard “CREG { e acendera no display.
Note: Os numeros' ii” mostrados indicam o endereco da gravagao.
2. Selecionando a forma de gravacao.
(1) PressiongYES] durante a gravagdo continua, e o display mudaréa conforme abaixo.

“CREC MID” — “CREC OUT” — “CREC IN”
t

Quando pressionado novamente, as formas de gravac&o podem estar em o RE@ligioagara.
(2) Quando o acesso estiver completo, o display mostrara ‘CREC"(e =&l apagara.
Nota: Os nimero$ ii” mostrados indicam o endereco da gravagéo.
3. Finalizando o modo continuo de gravagéo
(1) PressionéMENU/NO] e o display exibira a mensagem“CREC MODE” apagara.
(2) Pressiongd EJECT] para remover o disco.
Nota 1: A gravagéo inicia o endereco por IN, MID, e OUT como segue.
IN 40h cluster
MID 300h cluster
ouT 700h cluster
Nota 2: O pode ser usado para interromper a gravagéo a qualquer momento.
Nota 3: N&o execute o modo de gravagdo continuo por periodos maiores que 5 minutos.
Nota 4: Durante o0 modo continuo de gravacao ndo aplique vibracdes ao aparelho.

5-3. Modo de Meméria Nao Volatil (EEP MODE)
Este modo |é e escreve valores na memoria ndo volatil.
Nao use este modo para servi¢os. Se acionado acidentalmente, prédENUENO | para sair imediatamente.
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6. OUTRAS FUNCOES

Funcéo O que faz

Inicia a reproduc¢éo continua quando pressionado no estado STOP.quando pressionado durante a reprodugéo,|o servo
"tracking" é ligado e desligado.

|
| Interrompe a reprodugéo ou a gravagao no modo continuo
| 2 Move o sled para fora do disco, somente enquanto pressionado

<<« Move o sled para dentro do disco, somente enquanto pressionado
SCROLL Seleciona entre o modo pit e 0 modo groove

PLAY MODE Seleciona o modo spindle servo (CL¥S CLV A).
LEVEL/DISPLAY/CHAR | Seleciona a exibicao do tempo que cada botéo fica pressionado
A EJECT Ejeta o disco

REPEAT Sai do modo de teste

7. EXIBICAO DO MODO DE TESTE
Toda vez quéDISPLAY/CHAR] é pressionado,o display muda o que exibe na seguinte ordem

1. Modo Display
Mostra “TEMPADJUST”, “CPLAYMODE”", etc.

v
Modo displ
2. Exibicéo de Erro >
Exibe o mensagem de erro conforme segue. Exibe o Erro
Cl1=0000AD =00
C1 =Indica o erro C1. Exibe o endereco

AD = Indica 0 ADER.

Exibe o auto ganho

3. Indicador de Endereco (N&o usado em servico)

O enderec¢o € mostrado como segue. (MO: gravagéo de disco, CD: reprodugdo somente)
Pressione d SCROLL/CLOCK SET] selecionando um dos grupos exibidos no display.

h = 0000 s =0000 (MO pit e CD)

h = 0000 a =0O0000 (MO groove)

h = Indica o endereco da cabeca

s = Indica o endere¢o SUBQ.

a = Indica o enderegsDIP.

Exibe o detrack
(N&o usado em servico)

Exibe o IVR
(Nao usado em servico)

Nota: “~" € exibido quando o servo nao é acionado.

4. Exibe o auto ganho (N&o usado em servico)
O auto ganho é exibido como segue.
AG = O0O/O0O[Om]

5. Verificagdo do Detrack(N&o usado em servico)
O detrack é exibido como segue.
ADR = O0OOOOOO

6. Exibicdo do IVR (N&o usado em servigo)

O IVR é exibido como segue.
[OOojjoooo
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SIGNIFICADO DE OUTROS SIMBOLOS

) Conteutdo
Display
Quanto Apertado Quando Solto
| Durante a execucéo continua (CLV: ON) STOP (CLV: OFF)
] Desliga o tracking servo Liga o tracking sem
REC Liga o modo de gravacéo Desliga o modo de gravagéo
SYNC CLV modo de baixa velocidade CLV modo normal
L.SYNC ABCD ajuste completo
OVER Cancela o tracking offset Aciona o tracking offset
B Tracking auto ganho OK
A- Foco auto ganho OK
TRACK Pit Groove
DISC Alta reflexao Baixa reflexdo
SLEEP CLV-S CLV-A
MONO CLV LOCK CLV UNLOCK

—-20-—




SECAO 5
AJUSTES ELETRICOS

1. SUSTITUIQAO DE PECAS E AJUSTE
« Verifique 0s ajustes mecanicos conforme segue:
Execute o procedimento de acordo com a peca trocada

« Verif. do Offset da Temp. de Compe
« Verificag@o da Poténcia do Laser

« Verificagéo da forma de onda transversa
*Veridicagao do bias do foco
« Verificagdo do PLAY

« Verificagdo da auto gravacgao/reprogu

NG

{

Pecgas trocadas e consertadals

A OWH foi trocada? YES

NO

Os OP, IC171, 1C101, ou

1C121 foram trocados?

YES

{

Inicie os ajustes

{

O OPou 0 IC171 foram trocados NO

YES

{

Gravar informagdes 0P
(I0P gravado no OP)

O IC1710u 0 D101

foram trocados?

YES

{

Ajustar o offset da temperatura de compensa+éo
T

]

« Ajustar a poténcia do lass
« Ajustar a onda Transversa
« Ajustar o bias do foco
« Ajustar os erros

« Verificar o foco

« Ajustar o auto ganho

=

- 21—

e Abreviagdo
OP :Unidade Optica
OWH : Cabeca de gravagéo

Verifique os mecanismos do
sled e do spindle.
Podem existir outras causas.




2. PRECAUCOES PARA VERIFICAR A EMISSAO 4.

DO DIODO LASER
Para verificar a emissdo do diodo laser durante os ajuste, nunca
olhe diretamente para o emissor do laser.

3. PRECAUCOES PARA USAR A UNIDADE OPTI-

CA (KMS-260A)
Como o diodo laser na unidade 6ptica é facilmente danificado por
cargas eletrostaticas, solde o "laser tap" da placa quando usa-la.
Antes de soltar o conector, dessoldé-o . Antes de ligar o conector,
tenha cuidado para ndo remover a solda. Adote medidas par§1

previnir o acimulo de cargas eletrostaticas e manuseie a placa’

com cuidado pois esta é muito fragil.

unidade dptica placa de circuito impresso

=

Use o0 seguinte equipamento para fazer os ajustes.

» Disco de verificacdo (MDJDYS-1
(Parts No. 4-963-646-01)

» Disco de teste (MDW-74/AU-1) (Parts No. 8-892-341-41)

e Laser power meter LPM-8001 (Parts No. J-2501-046-A)
ouMD Laser power meter 8010S (Parts No. J-2501-145-A)

» Osciloscopio

* Multimetro digital

e Termdmetro

 Jig para verificagdo das formas de onda da placa BD
(Parts No. : J-2501-149-A)

Quando observar alguns dos sinais no oscilocépio, etc, tome

cuidado para que o terminal VC e o terra ndo sejam curtocir-

cuitados no osciloscépio.

Usando o jig mencionado acima, verifica-se a forma de onda
sem precisar fazer soldas.

(Veja referéncia em paginas anteriores)

Como o disco usado afeta o resultado do ajuste, tenha o cui-
dado de nédo deixar marcas de dedo na superficie do disco.

Medidor de Poténcia do Laser

use o medidor de poténcia de MD: 8010S (J-2501-145-A)

\ Quando verificar ou ajustar a poténcia do laser (ajustes elétricos),

em vez do medidor convencional.

laser tap (Remover o curto apds a montagem)

Unidade dptica e placa de circuito impresso

4. PRECAUCOES PARA FAZER OS AJUSTES

1. Quando trocar as seguintes pegas, execute 0s ajustes marceg

dos comO na ordem indicada na tabela abaixo.

Unidade Placa BD
Optica | |C171 | D101 | IC101, IC121| IC192
. 1.
1.Ajusta os valores
iniciais © © x ° . 2.
2.Gravagdo do IOR 3.
(Valor escrito na
unidade) ° ° X X X 4.
5.
6.

3. Ajuste do offset
da temperatura X (o] o X X
de compensacaqg

4. Ajuste da potén-

cia do laser ° o X ° °
5. Ajuste da onda

transversa o o X ° x
6. Ajuste do bias dg

foco ° o X ° x
7.Verificagdo do ertro O o X (o} X

.Ajust ivel
8. Ajuste do nive o o x o %

do auto ganho

2. Entre no modo de teste quando executar 0s ajustes.
Depois de completados os ajustes, saia do modo de teste.
Execute os ajustes e verificagcdes no “group S” do modo de
teste.

3. Os ajustes precisam ser executados na ordem mostrada.
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CRIANDO UM DISCO DE GRAVAGAO CONTINUA -"CREC"

* Este disco é usado para ajustar o biass do foco e verificagao de erro.
A seguir descrevemos como criar um disco de gravagéo continua.

Coloque um disco comum no aparelho (virgem).

Gire o até o display indicar “CREC MODE".
(C31)

PressiongYES] eselecione “CREC MID".

O display exibira “CREC (0300)” e comegara a gravar.

A gravacédo estara completa em 5 minutos.
PressionéMENU/NO] para parar a gravagao.

Pressiongd EJECT] para remover o disco.

A descri¢do acima deve ser utilizada para criar um disco para fazer o
ajuste do bias do foco e a verifica¢do de erros.

Nota :

» Tenha o cuidado de n&o causar vibragdes no aparelho durante a gravacao.



6. VERlFlCAQAO PARA REPAROS PRIORITARIOS Nota 1: depois do passo 4, cada vez qU&’&S] for apertado o display
Estas verificacdes devem ser executadas antes de trocar pecas de ~ Mudaraentre as |nd|ca<;oes "LD 0.7 mWiE", “LD 6.2 mW $
acordo com "especificacdes aproximadas"para localizar a regiso tiF, e "LDWp A4 $iH". Nada precisa ser feito aqui.
da falha, Para mais detalhes veja Principais Pecas e Ajustes.

(Veja a pagina 8). 6-3. Verificacdo da Onda Transversa - Simetria

6-1. Verificacdo do Offset da Temperatura de Compensagao Nota 1:Os dados serdo apagados durante a leitura do MO se um disco
Quando executar os ajustes, verifique que a temperatura dp gravado for usado para estes ajustes.
ambiente e a interna do aparelho sejam d¥C22 28°C. Nota 2:Se a onda transversa ndo estiver clara, ligue o osciloscépjio co-
mo mostrado na figura a seguir, pois pode-se obter maigr cla-
Procedimento de Verificag&o: resa no sinal. osciloscdpio
1. Gire o até aparecer no display “TEMP (DC range,
CHECK"(CO1). Placa BD
2. PressiongYES] . 330kQ
wr— " . . wr— . CN110 pino ® (TEQ) -a—W\—¢——— o+
3. "T=@@(##) [OK” aparecera no display.Se “T=@@ (##) [NG e
é exibido, o resultado da medida foi ruim. CN110 pino @ (VC) <——F 1 ——
L - 10 pF
(@@ indica o valor no aparelho, e ## indica o valor que esta

escrito na memoria nao volatil)

Conexao :
6-2. Verificacdo da Poténcia do Laser ?SchiZ%élgo
Antes, verifique o valor do IOP da unidadde Optica g
Placa BD
CN110 pino ® (TEO)<—O . .
= V: 0.1 V/div
Conexao : CN110 VC) o o_ . i
Medlidor de poténcia pino @ (VC) — <H' 10 ms/ d"’>
do laser
Procedimento de Verificagdo:
E 1. Conecte o osciloscopio no CN110 pino @ (TEO) e no CN110
Lente objetiva da pino® (VC) da placa BD.
unidade dptica™* ° 2. Coloque um disco para ser lido. (Veja nota 1)

3. Pression¢ P#® e mova a unidade Optica para fora.
Multimetro Digital

Placa BD B 4. Gire o até aparecer amensagé@F MO
CN110 pin ® (1 +3V) <4 CHECK”(CO03).

pin + + ONEVE . B~
CN110 pin @ (IOP) ~4———o— 5. Pression¢YES] até a mensagem “EFBi# MO-R

(Lé a poténcia do laser/liga o servo do foco/desliga o servo
do tracking/liga o spindle (S) servo)
Procedimento de Verificacdo: Observe a forma de onda no osciloscépio, e verifique se o valol

1. Coloque o medidor de poténcia diante da lente da unldade o . e -
oOptica. (Quando deslocada a unidade, pressigne ] «d especificado ¢ satisfeito. Nao gire o kng

ent&o[ ¥ para mover a unidade para o local de medida.
Conecte o multimetro digital entre o CN110, p{@b(I+3V)
e 0 CN110, pind® (IOP).

2. Entdo, gire até o display indicar “LDPWR
CHECK” (C02).

3. PressionéYES] uma vez e aparecera no display “LD 0.9 mV#'$
Verifique que o valor lido pelo medidor de poténcia é de 0.84
a 0.92 mWw.

4. Pression€YES] uma vez mais e aparecera “LD 7.0 mw $
(", Verifigue que a leitura no multimetro digital esta conforme

(Verifiqgue o valor da onda transversa)

(onda transversa)

Valor especidficado: abaixo de 10% do valor de offset

o valor especificado. o) = 1A—BI
Valor de offset(%) 2A+8B) X 100
Especificagdo: o 7. PressiongYES] e aparecera no display “EFBi& MO-W".
Leitura no medidor de poténcia do lasé0 + 0.2 mW 8. Observe a forma de onda no osciloscépioe, e verifique que o
Leitura no multimetro digital: Valor na unidade éptica +10% valor especificado é satisfeito. N&o gire[Bta_«— b1
(Unidade Optica)
KMS260A (onda transversa )
27X40
B0825
B —

IOP=82.5 mA neste caso
IOP (mA) = Leitura no multimetro (mV)/1 (Q)

5. PressionefMENU/NO] e aparecera no display “LDPWR CHECK”

Valor especificado:Menor que 10% do valor de offset

e a emisséo do laser cessara. _ lIA=BI
Valor de offset(%) = -——————— X 100
(O [MENU/NO] pode ser usado a qualquer momento para parar a 2(A+B)

emissao do laser)
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9. PressiongYES] e aparecera “EFB &i MO-P”. 6-4. Verificagdo do Bias do Foco
Entéo a unidade se move para a area de trilhagem automatiMeca o bias do foco e verifique se esta dentro do especificado.
camente e o servo é desligado. Procedimento de verificagédo :

10. Observe a forma de onda no osciloscépio, e verifique que o1l.
valor especificado é satisfeito. N&o girelo < ] 2.

3.

(Onda transversa) 4,

5.

6.

Valor especificado: abaixo de 10% do valor de offset
IA - BI
0p) = 1 ="
Valor de offset(%) 2(A+B) X 100 ,
11. Pression€YES] e aparecera “EF MO CHECK”

O disco para automaticamente. 8.

12. Pressionga EJECT] e remova o disco
13. Leia o disco (MDYDYS-1. 9.
14. Gire o [ I4€— PPl]e apareceriF CD CHECK”

(C04).

Coloque o disco (MDW-74/AU-1).

Gire o e o display mostrara “CPLAY MODE”
(C30).

PressiongYES] duas vezes e aparecera “CPLAY MID”.
PressiondMENU/NO]  até que “C 1 AD = {iii” seja
mostrado no display.

Gire 0 a aparecera “FBIAS CHECK”

(C05).

PressiongYES |e aparecera no displagi i
Os primeiros 4 digitos indicam o erro C1, os d0|s dlgltos seguintes a
[/] indicam o ADER,e os 2 digitos seguintes ao [c =] indicam o
valor do bias do foco.

Verifique que o erro C1 € menor que 50 e que o ADER € menor que 2
Pression¢YES]| e aparecera : :

Verifiqgue que C1 é menor que 200 e\ﬁ)ER é menor que 2.
Pression¢YES] e aparecera
Verifigue que C1 é menor que 200 e 0 ADER € menor que 2.
PressionBMENU/NO] e entdo pression¢4a EJECT] para

remover o disco.

15. PressiongYES] e o display mostrardEFB =iiii CD”. 0 servo 6-5. Verificando o C PLAY

é desligado automaticamente.

16. Observe a forma de onda no osciloscopio, e verifiqgue se oVerificagéo do Erro MO
valor especificado ¢ satisfeito. N&o gireHe «— Bl | Procedimento de Verificagéo :

1.
2.

(Oda transversa)

Valor especificado: Menor que 10% do valor de offset

o uAw

Coloque o disco (MDW-74/AU-1).

Gire o até aparecer “CPLAY MODE”

(C30).

Pression¢YES] e aparecera “CPLAY MID".

A mensagem mudara pé =: AD = i1,

Se o erro C1 for menor que 80, verifique que ADER € menor que 2.
PressionglMENU/NO] parando a reproducéo e pressione

[4 EJECT] para ejetar o disco.

LA — Bl Verificagédo do Erro CD
Valor de offset (%) =5——=— X 100 Procedimento de Verificagdo :

2(A+B)

1.
17. PressiongYES] e aparecera “EF CD CHECK”. 2.

18. Pressiorfed EJECT] e ejete o disco.

L e

Coloque o disco no aparelho (MDPYS-1.

Gire o até aparecer “CPLAY MODE”

(C30).

Pression€YES] duas vezes e aparecera “CPLAY MID".

O disolay mudara para “Ci AD =i}

Verifique que o erro C1 é menor que 50.
PressionglMENU/NO] para parar a reproducdo, pressione
[A EJECT] para ejetar o disco.

6-6. Verificacdo da Auto Gravacao/Reproducao
Prepare um disco de gravacéo continua (CREC) para usar neste procedimento

Procedimento de Verificagéo :

1.
2.

3.
4.

Coloque um disco no aparelho

Gire o até aparecer “CREC MODE”
(C31).

PressiongYES] e acendera o display “CREC MID".

Quando comegcar a gravaflIR ” acende, a seguinte mensagem aparece
‘CRECQOQ@@" (@@@@ ¢é o endereco), e a gravagdo comega
Cerca de 1minuto depois, pressipiENU/NO] parando a
gravacao.

Gire o até aparecer “CPLAY MODE”
(C30).

PressiongYES] e acendera no display “CPLAY MID”.

“C =51 AD = {i{I” serd mostrado.

Verifigue que o erro C1 esta abaixo de 80 e que cA&ro

esta abaixo de 2.

10. Pression€MENU/NO | para parar o disco, entéo, pressione
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[A EJECT] para ejeta-lo.



7. AJUSTE DOS VALORES INICIAIS 9. AJUSTE DO OFFSET DA TEMPERATURA DE
COMPENSACAO

Nota: o Salve a temparatura de compensacao de referéncia na memdoria
Estes ajustes resultam na gravacdo dos valores iniciais na memorigso volatil como 25 °C .

nao volatil. Todavia, os resultados do ajuste do offset da temperatura dﬁota .

compensagéo nédo interferem nos valores iniciais. 1. N&o execute este ajuste usualmente

Se os valores iniciais forem alterados, execute todos os ajustes novamentg, e.ocute este ajuste em ambientes com temperatura entref 22 °C e 28 °C

Exceto O_aJUStZdO Ici]ffset dg temper?tura de gompens?jgao. ses o A Execute-0 imediatamente depois de ligar o aparelho, enquanto este
ara maiores detalhes sobre os valores iniciais veja Precaugses e AJUSteS ot2 'com a mesma temperatura que o ambiente, ou seja, entre 22°C ¢

e executando a alteracao dos valores iniciais, execute depois 0s ajustes CoNbg o

forme requerido. 3. Quando o D101 tiver sido trocado, execute o ajuste depois que a tem-

) peratura deste esteja igual a temperatura ambiente.
Procedimento :

1. Gire o até aparecer ‘ADJ CLEAR (C24)".  procedimento de Ajuste :
2. PressionéYES] . “Complete!” serd mostrado momentanea- 1. Gire o até ser mostrado “TEMRDJUST"

mente e o ajuste dos valores iniciais sera executado, depois de (coog).

cada “ADJ CLEAR” sera exibido. 2. PressiondYES] e selecione o modo “TEM&DJUST” .

N 3. “TEMP =iii [OK” e a temperatura corrente serd exibida no

8. GRAVANDO E VENDO A INFORMACAO DO display.

IOP 4. Parasalvaro dado pressigNES] .
O dado de IOP pode ser gravado na memaria n&o volatil. o valor  Quando n&o salvar o dado pressipdENU/NO] .
de IOP esta marcado na unidade 6ptica e depois de ajustado sefa Quando épressionado, “TEMP i SAVE” sera
gravado. Gravando-se este dado elimina-se a necessiadade de se mostrado e o display volta para “TEM¥DJUST” .
marcar a unidade éptica. Quando o botdOMENU/NO] é pressionado, “TEMRD-

JUST” aparecera imediatamente.

Procedimento de Gravagéo :
1. Gire o[ €« PPl]até aparecer “lojiVrite” (C28), e Valor Especificado:

pressiond YES] . O *“TEMP =i serd como “EO - EF”, “FO - FF”, “00 -
2. O display mostrara Ref=@@@.@ (@ é um namero arbitrarioOF”, “10 - 1F" e “20 - 2F".

e sdo os numeros que podem ser alterados.

3. Entre com o valor do IOP escrito na unidade Optica. 10. AJUSTE DA POTENCIA DO LASER
Para escolher o nimero : Gire[ e «— PP»|. Verifique o valor do IOP da unidade antes de executar este
Para selecionar o digito: Pressiorid<€ «— B»]. ajuste.(Refer to 8. Recording and Displaying IOP Information)
4. Quando pressionalVES] , o display exibira a mensagem
“‘Measu=@@@.@" (@ é um nimero arbitrario). Conexao : Medidor de poténcia
5. Como resultado o ajuste é gravado para o valor 6. Deixe como do laser
esta e pression&ES] .
6. “Complete!” sera exibido momentaneamente . O valor sera gra- E
vado na me_méria ndo volatil e no display aparecera a mensa- Lente objetica da
gem “lopWrite”. unidade éptica ~*—— _°

Procedimente para Visualizagéo :

1. Gire o até aparecer “lop Read"(C27). Muitimetro Digital
2. “@@.@/H##.#" € o nimero gravado que é mostrado no display. Placa BD E
@@.@ é o valor do IOP gravado na unidade. g%ﬁg Z;Zg% Zgg)v - ! Oi
_

##.# € o valor do 0P depois do ajuste.
3. Para sair tecle <<= PPl |ou entiddMENU/NO] e sera
mostrado no display a mensagem “lop Read”. Procedimento de Ajuste :
1. Coloque o sensor do medidor de poténcia do laser diante da lente
da unidade. (Se necessario, ajuste sua posicdo com <« e com
o [»»])
Conecte o multimetro entre CN110 pino ® (1+3V) e 0 CN110
pino @ (IOP).
2. Gire o até aparecer “LDPWRDJUST”
(C10).
(Poténcia do laser : Para ajustar)
Pression¢YES]| até o display indicar “LD 0.9 mW &".
Gire o até que a leitura do medidor de po-
téncia seja de 0.85 a 0.91 mW. Press[ofi&S | quando atingir
a faixa especificada, salvando o ajuste. No display aparecera
momentaneamente a mensagem “LD SAVE:'S$.

Pow

5. Entdo “LD 7.0 mW &:" serd exibido.

6. Gire o até que a leitura no medidor de potén-
cia seja de 6.9 a 7.1 mW, pressigM&S| para salvar o va-
lor.

Nota: Nao utilize emissdo com 7.0 mW por mais de 15 segundos con-

tinuos.
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7. Entdo, gire 0 ld4<— PPI| até mostrar “LDPWR

11. AJUSTE DA ONDA TRANSVERSA

CHECK” (C02).

8. Pression¢YES| uma vez e aparecera “LD 0.9 mW:g'.
Verifique que a leitura no medidor de poténcia € de
a 0.91 mw.

9. PressiondYES]| mais uma vez e aparecerd “LD 7.0 mw $

0.85

Nota 1:0s dados serdo apagados durante a leitura MO se um

disco
gravado for usado neste ajuste.

Nota 2:Se a onda transversa néo estiver clara, conecte o oscilos¢opio

como mostrado na figura abaixo, para vé-la mais claramen-

. ’ ! ot te. loscopi
{#". Verifique que as leituras no medidor de poténcia e no mul- ?gg’?gﬁgg’o
timetro estdo dentro do especificado.
Anote o valor da leitura do multimetro. Placa BD 330 kO
CN110 pino ® (TEO.
EspAeC|f.|ca(;ao: CN110 pino ® (VC) 4—7—’—0
Poténcia do Lase.0 + 0.2 mW
Leitura no MultimetroOptical pick-up displayed value
+10% Conexao :
(Gravagéao do valor na unidade) osciloscopio
(DC range,
KMS260A
Placa BD
2740 B
B0825 CN110 pin @ (TEO) -4 o+ , .
= V: 0.1 V/div
A CN110pin® (vC) <———o— | (}i: 30 meyeiu)

IOP=82.5 mA neste caso
IOP (mA) = Leitura no multimetro (mV)/1 (Q)

10. PressioneMENU/NO| e

e a emissdo parara.

aparecera “LDPWR CHECK”

2.
(O [MENU/NO] interrompe a emisséo toda vez que for pres- 3.

sionado.)

11. Gire o[ d€— PPl até aparecer “loyrite’(C28).
12. Pressiond YES] . Quando o display mostrar a indicagdo

Ref=@@@.@ (@ & um nimero arbitrario), pres4i6Ee |
e aparecerd “‘Measu=@@@.@" (@ € um numero arbitrario)

13. Os numeros podem estar em branco. Entre com o valor d%

IOP anotado no passo 9.
Para escolher um niimero : Gire .
Para selecionar o digito: Pressione ¢ »p1 |.

14. PressionandprES] , “Complete!” aparecerd momentanea-
mente .O valor sera gravado na memoria ndo volatil e no
display aparecerda a mensagem “Wipte”.

Nota 1: Depois dopasso 4, cada vez que [YESI apertado o display
mudara entre pos valores * LD 0.7 mWE”, “LD 6.2 mW $
i e “LDWp 5kt $iii". Nenhum precisa ser executado

aqui.
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Procedimento de Ajuste :

Ligue o osciloscépio entre CN110 pi@ (TEO) e 0 CN110
pino @ (VC) da placa BD.

Coloque um disco (Veja a NOTA 1)

Pressiong ¥ e mova a unidade 6ptica para a trilha externa

Gire o[ 4<€— PPI] até aparecer “EF MADJUST”

(C10).

Pression¢YES] e aparecera  “EFBiz MO-R’.

(Lé a poténcia do laser/liga o servo do foco/desliga o servo
do tracking/liga o spindle (S) servo)

Gire o[ 4« PP até a forma de onda no osciloscépio
ficar dentro do valor especificado.

(Quando é girado, o iiido “EFB=

1" varia e a simetria da onda também.) Neste ajuste a forma
de onda varia num intervalo de cerca de 2%. Ajuste a forma de
onda até que o valor especificado seja satisfeito.

(Onda Transversa)

Especificagdo: A =B

Pressione YES| salvando o ajuste na meméria néo volatil,
a seguinte mensagem “EFB:iZ SAV” sera exibida por
um momento.EntatEFB =i MO-W” aparecera no display.



8. Gire
tro do valor especificado.

(Quando d ed«— PPI] for girado, @i do “EFB-

{i¥” muda e a forma de onda também.) Neste ajuste a forma

de onda varia de aproximadamente Apbste a forma de
onda de modo a satisfazer o valor especificado.

(Onda Transversa)

Especificagdo A = B

9. Pression€YES] e salve os ajuste na memoria n&o volati
a seguinte mensagem “EFBE SAV” sera exibida no display
por um momento.

10. “EFB =iii MO-P”. sera mostrado.

o[ 4«— PPl até que a forma de onda fique den- 18. PressionéYES]|

19.

12.

e aparecera “EFB ! SAV” por um
momento, e salve a ajuste resultande na memoria nao
volatil.

Depois “EF CDADJUST” sera exibido.

Pressiong& EJECT] ejetando o disco.

AJUSTE DO BIAS DO FOCO

Procedimento de Ajuste :

1.

2.

3.

7.

A unidade optica € movida para a area de trilhagem auto-

maticamente e o servo é desligado.

8.
11. Gire o [« PP1]até que a forma de onda no oscilosco- g

pio se mova para dentro do valor especificado.

Neste ajuste a forma de onda varia em intervalos de aproxima-
damente 2%.Ajuste a forma de onda para ficar dentro do valor; o

especificado o melhor possivel.

(Onda Transversa)

Especificagdo A = B

12. Pressiong¢YES] e salve os ajuste na memoria néo volatil,
a seguinte mensagem “EFB &! SAV” serd exibida no display
por um momento.

Depois “EF MOADJUST” aparece no display e o disco pa-
ra automaticamente.

13. Pressionga EJECT] para ejetar o disco.

14. Coloque o disco (MD)DYS-1.

15. Gire o até aparecer
(C12).

16. Pression€YES| e aparecera
para automaticamente.

“‘EF GIbJUST”

“EFB&i CD". O servo

17. Gire o até que a forma de onda no osci-

loscépio fique dentro do especificado.

11.

12.

13.

Coloque um disco com gravagao continua (CREC) para ser lido

Gire o
(C29).
Pression¢YES]| e aparecera “CPLAY MID".

até aparecer “CPLAY MODE”

Pression¢gMENU/NO] e aparecerdC1 = i =i no
display.

Gire o[ 44— PPl até aparecer “FBIASIUST”
(C13).

Pression¢YES| e aparecera CHHY

Os primeiros 4 digitos indicam o erro C1, os d0|s dlgltos depois de
[] indicamo ADER, e os 2 digitos depois de [a =] indicam

o valor do bias do foco.

Gire 0 no sentido horario até encontrar o
valor bias do foco de modo que o erro C1 seja cerca de 200
(Veja Nota 2).

PresiondYES| e aparecera
Gire 0 [ «— PP no sentido antlhorarlo e encontre o}
valor do bias do foco de modo que o erro C1 seja cerca de
200.

Pressiong e aparecera {
Verifique que o erro C1 é menor que 50 ADER
Ent3o pressmne 0 botfYES] .
Se 0 “(ii)’no “iii - i £)”é maior que 20, teclgrES]

00.

Se menor que 20, ted]MENU/NO] e repita o ajuste desde o
passo 2.
Pressiong& EJECT] para retirar o disco.

Nota 1: A relacéo entro o erro C1 e o valor do bias do foco é mostrada

na figura abaixo. Encontre os pontos A e B na figura, use o ajuste a-
cima descrito.Aposicao do ponto focal C é calculada automati-
camente para os pontos A e B.

Nota 2: Como o erro C1 varia, execute o ajuste usando o ponto médio

Neste ajuste a onda varia em intervalos de aproximadamente

2%. Entdo, ajuste a forma de onda até que esta satisfaca a es-

pecificagcdo o melhor possivel.

(Onda Transversa)

Especificagdo A = B
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13. VERIFICACAO DOS ERROS
13-1. Verificagéo dos Erros CD

Procedimento de Verificagao :

1. Coloque o disco (MD)DYS-1.

2. Gire até aparecer “CPLAY MODE”
(C30).

Pression¢YES] duas vezes e aparecera “CPLAY MID".
O display mostrarad “C1 = {iifiii AD = {i}".

Verifique que o erro C1 € menor que 20.

Pressiond MENU/NO] para parar o disco e pressione
[a EJECT] para ejetar o disco.

o,

13-2. Verificagdo dos Erros MO

Procedimento de Verificagao :
1. Coloque o disco (MDW-74/AU-1).

2. Gire ¢ I4€— PPl]até aparecer “CPLAY MODE”
(C30).

3. Pression¢YES] e aparecera a mensagem “CPLAY MID".

4. O display mostrarda “C1 #iifiii AD = i#”

5. Se o erro C1 for menor que 50, verifique qlchER € 00.

6. PressionglMENU/NO] para parar o disco e pressione

[4a EJECT] para ejetar o disco.

14. VERIFICACAO DO FOCO BIAS

Verifique que o bias do foco esta dentro da tolerancia.
Procedimento de Verificagao :

1. Coloque um disco com gravacao continua.

2. Gire o até aparecer “CPLAY MODE”
(C30).
3. Pression¢YES] duas vezes e aparecerd “CPLAY MID”.

4. PressiongMENU/NO]  quando “C1 i AD = {i1” for
exibido.

5. Gire o até aparecer “FBIAS CHECK”
(CO5).

6. PressionéYES e surgira a mensagetii

15. AJUSTE AUTOMATICO DO GANHO

Este ajuste deve ser executado quando a unidade for trocada.
Se o resultado do ajuste for “Adjust NG!”, a unidade esta fa-
Ihando ou o circuito do sistema do servo esta anormal.

15-1. Ajuste Automatico do Ganho do CD (MD pré-gravado)
Procedimento de Ajuste :

1. Insira o disco (MDYDYS-1.

2. Gire ol 4 PPl até aparecéAG Set (CD)” (C26).

3. Pressionando 0 ajuste seré feito automaticamente.

“Complete!!” serd exibido momentaneamente quando o valor
for gravado na memdria néo volatil. Depois aparecera no display
a mensagem‘AG Set (CD)".

4. Pressionga EJECT] para ejetar o disco.

15-2. Ajuste Automatico do Ganho para MO (MD gravavel)

Porcedimento de Ajuste :

1. Insira o disco (MDW-74/AU-1) para gravacao.

2. Gire o até aparecer “AG Set (MO)” (C25).
3. Pressionando[ES] o ajuste seré feito automaticamente.

“Complete!!” sera exibido momentaneamente quando o valor
for gravado na memdria néo volatil. Depois aparecera no display
a mensagem“AG Set (MO)".

4. Pressionga EJECT] para ejetar o disco.

Os primeiros 4 digitos indicam o erro C1 os d0|s numeros depois do
[/] indicam o ADER, e os 2 digitos depois do [c =] indicam 0

valor do bias do foco.

Verifique que o erro C1 é menor que 50 e que o] ADER € menor que 2

7. PressiongYES| e aparecerda i

Verifique que o erro C1 é menor que 200 e que o ADER € menor que 2

8. Pression¢YES| e aparecera

Verifique que o erro C1 é menor que 200 e que o] ADER € menor que 2

9. PressionfMENU/NO] e entdo pressiori@ EJECT| para

ejetar o disco.

Nota 1: Se os valores do erro C1 e do ADER estiverem fora do especifi-

cado (passos 7 e 8) comece 0 ajuste do inicio novamente.

op-
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Localizacdo dos ajustes:

— Placa BD (Lado A) —

( CN101

{IF
D101

IC171

— Placa BD (Lado B) —

IC101

IC121

1C192

Nota: Use o JIG para verificar as formas de onda.
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SECAO 6
DIAGRAMAS

6-1. DESCRICAO DAS FUNGOES DOS PINOS DOS IC's

*BD BOARD IC101 CXA2523AR (RF AMP, FOCUS/TRACKING ERROR AMP)

Pin No. Pin Name I/0 Description
1 | I I-V converted RF signal | input from the optical pick-up block detector
2 J I I-V converted RF signal Jinput from the optical pick-up block detector
3 vVC O | Middle point voltage (+1.65V) generation output terminal

4t09 AtoF | Signal input from the optical pick-up detector
10 PD I Light amount monitor input from the optical pick-up block laser diode
11 APC O | Laser amplifier output terminal to the automatic power control circuit
12 APCREF I Reference voltage input terminal for setting laser power
13 GND — | Ground terminal
14 TEMPI I Connected to the temperature sensor
15 TEMPR O | Output terminal for atemperature sensor reference voltage
16 SWDT I Writing serial datainput from the CXD2654R (I1C121)
17 SCLK I Serial datatransfer clock signa input from the CXD2654R (1C121)
18 XLAT I Serial datalatch pulse signal input from the CXD2654R (1C121)
19 XSTBY I Standby signal input terminal “L”: standby (fixed at “H" in this set)
20 FOCNT | Center frequency control voltage input terminal of internal circuit (BPF22, BPF3T, EQ) input
from the CXD2654R (1C121)

21 VREF O | Reference voltage output terminal  Not used (open)
22 EQADJ I Center frequency setting terminal for the internal circuit (EQ)
23 3TADJ I Center frequency setting terminal for the interna circuit (BPF3T)
24 VCC — | Power supply terminal (+3.3V)
25 WBLADJ | Center frequency setting terminal for the internal circuit (BPF22)
26 TE O | Tracking error signal output to the CXD2654R (1C121)
27 CSLED I Connected to the external capacitor for low-pass filter of the sled error signal
28 SE O | Slederor signal output to the CXD2654R (1C121)
29 ADFM O | FM signa output of the ADIP
30 ADIN | Receivesa ADIP FM signal in AC coupling
31 ADAGC | Connected to the external capacitor for ADIP AGC
32 ADFG O | ADIPduplex signa (22.05 kHz + 1 kHz) output to the CXD2654R (1C121)
33 AUX O | Auxiliary signal (I3 signal/temperature signal) output to the CXD2654R (1C121)
34 FE O | Focuserror signa output to the CXD2654R (1C121)
35 ABCD O | Light amount signal (ABCD) output to the CXD2654R (1C121)
36 BOTM O | Light amount signal (RF/ABCD) bottom hold output to the CXD2654R (I1C121)
37 PEAK O | Light amount signal (RF/ABCD) peak hold output to the CXD2654R (1C121)
38 RF O | Playback EFM RF signal output to the CXD2654R (1C121)
39 RFAGC | Connected to the external capacitor for RF auto gain control circuit
40 AGCI | Receives aRF signal in AC coupling
41 COMPO O | User comparator output terminal  Not used (open)
42 COMPP | User comparator input terminal Not used (fixed at “L")
43 ADDC | Connected to the external capacitor for cutting the low band of the ADIP amplifier
44 OPO O | User operational amplifier output terminal  Not used (open)
45 OPN | User operational amplifier inversion input terminal Not used (fixed at “L")
46 RFO O | RFsignal output terminal
47 MORFI | ReceivesaMO RF signal in AC coupling
48 MORFO O | MORF signal output terminal
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* BD BOARD

IC121 CXD2654R

(DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, DIGITAL SERVO PROCESSOR, EFM/ACIRC ENCODER/DECODER,
SHOCK PROOF MEMORY CONTROLLER, ATRAC ENCODER/DECODER)

Pin No. Pin Name 1/0 Description
Focus OK signal output to the system controller (1C501
1 MNTO (FOK) - H” is outpu?when f?)cus is ons(y“ L": NG) ( )
2 MNT1 (SHOCK)| O | Track jump detection signal output to the system controller (1C501)
3 MNT2 (XBUSY)| O | Busy monitor signal output to the system controller (IC501)
4 MNT3 (SLOCK)| O | Spindleservo lock status monitor signal output to the system controller (1C501)
5 SWDT | Writing serial data signal input from the system controller (IC501)
6 SCLK I (S) | Seria datatransfer clock signal input from the system controller (IC501)
7 XLAT I (S) | Seria datalatch pulse signal input from the system controller (1C501)
8 SRDT O (3) | Reading seria data signal output to the system controller (IC501)
9 SENS O (3) | Internal status (SENSE) output to the system controller (IC501)
10 XRST I (S) | Reset signal input from the system controller (IC501) “L”: reset
11 SQsY o Sub(?ode Q sync (SCOR) output to the system cor?troller (1C501)
“L” isoutput every 13.3msec  Almost al, “H” is output
12 DQSY 0 Digi.tal In U-bit CD format subcode Q sync (SCQR) output to the system controller (1C501)
“L” isoutput every 13.3msec  Almost al, “H” is output
13 RECP | Laser power selecti on“signal inpqt from the system controller (1C501)
L": playback mode, “H”: recording mode
14 XINT O | Interrupt status output to the system controller (1C501)
15 T | Recording data output enable signa input from the system controller (1C501)
Writing data transmission timing input (Also serves as the magnetic head on/off output)
16 OSsCl | System clock signal (512Fs=22.5792 MHz) input terminal
17 0OSsCOo O | System clock signal (512Fs=22.5792 MHz) output terminal  Not used (open)
18 XTSL | Input terminal for the system clock frequency setting
“L": 45.1584 MHz, “H": 22.5792 MHz (fixed a “H" in this set)
19 DINO | Digital audio signal input terminal when recording mode (for digital optical input) Not used
20 DIN1 | Digital audio signal input terminal when recording mode (for digital optical input)
21 DOUT 0 ziog:ihzle?judio signal output terminal when playback mode (for digital optical output)
22 DATAI | Serial datainput terminal  Not used (fixed at “L")
23 LRCKI | L/R sampling clock signal (44.1 kHz) input terminal  Not used (fixed at “L")
24 XBCKI | Bit clock signal (2.8224 MHz) input terminal  Not used (fixed at “L")
25 ADDT | Recording datainput from the A/D, D/A converter (1C301)
26 DADT O | Playback data output to the A/D, D/A converter (1C301)
27 LRCK O | L/Rsampling clock signal (44.1 kHz) output to the A/D, D/A converter (1C301)
28 XBCK O | Bitclock signal (2.8224 MHz) output to the A/D, D/A converter (1C301)
29 FS256 O | Clock signal (11.2896 MHz) output terminal  Not used (open)
30 DVDD — | Power supply terminal (+3.3V) (digital system)
31to34| AO03toA00 O | Addresssignal output to the D-RAM (1C124)
35 A10 O | Addresssignal output to the external D-RAM  Not used (open)
361040 A04to AO8 O | Addresssigna output to the D-RAM (1C124)
41 A1l O | Addresssignal output to the external D-RAM  Not used (open)
42 DVSS — | Ground terminal (digital system)
43 XOE O | Output enable signal output to the D-RAM (1C124) “L” active
a4 XCAS O | Column address strobe signal output to the D-RAM (IC124) “L” active

* | (S) stands for schmitt input, | (A) for analog input, O (3) for 3-state output, and O (A) for analog output in the column 1/O.
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Pin No. Pin Name I/0 Description
45 A09 O | Addresssigna output to the D-RAM (1C124)
46 XRAS O | Row address strobe signal output to the D-RAM (1C124) “L” active
47 XWE O | Writeenable signal output to the D-RAM (IC124) “L” active
48 D1 110
49 DO 110 .
Two-way data bus with the D-RAM (1C124)
50 D2 1/10
51 D3 1/0
52 MVCI | (S) | Digital in PLL oscillation input from the externa VCO  Not used (fixed at “L")
53 ASYO O | Playback EFM full-swing output terminal
54 ASYI I (A) | Playback EFM asymmetry comparator voltage input terminal
55 AVDD — | Power supply terminal (+3.3V) (analog system)
56 BIAS I (A) | Playback EFM asymmetry circuit constant current input terminal
57 RFI I (A) | Playback EFM RF signal input from the CXA2523AR (1C101)
58 AVSS — | Ground terminal (analog system)
59 PCO O (3) | Phase comparison output for master clock of the recording/playback EFM master PLL
60 FILI I (A) | Filter input for master clock of the recording/playback master PLL
61 FILO O (A) | Filter output for master clock of the recording/playback master PLL
62 CLTV I (A) | Internal VCO control voltage input of the recording/playback master PLL
63 PEAK I (A) | Light amount signal (RF/ABCD) peak hold input from the CXA2523AR (1C101)
64 BOTM I (A) | Light amount signal (RF/ABCD) bottom hold input from the CXA2523AR (1C101)
65 ABCD I (A) | Light amount signal (ABCD) input from the CXA2523AR (1C101)
66 FE I (A) | Focuserror signal input from the CXA2523AR (1C101)
67 AUX1 I (A) | Auxiliary signa (I3 signal/temperature signal) input from the CXA2523AR (1C101)
68 VC I (A) | Middle point voltage (+1.65V) input from the CXA2523AR (1C101)
69 ADIO O (A)| Monitor output of the A/D converter input signal Not used (open)
70 AVDD — | Power supply terminal (+3.3V) (analog system)
71 ADRT I (A) | A/D converter operational range upper limit voltage input terminal (fixed at “H” in this set)
72 ADRB I (A) | A/D converter operational range lower limit voltage input terminal (fixed at “L" in this set)
73 AVSS — | Ground terminal (analog system)
74 SE I (A) | Sled error signal input from the CXA2523AR (1C101)
75 TE I (A) | Tracking error signal input from the CXA2523AR (1C101)
76 DCHG I (A) | Connected to the +3.3V power supply
77 APC I (A) | Error signa input for the laser automatic power control  Not used (fixed at “H")
78 ADFG I (S) | ADIPduplex FM signal (22.05 kHz + 1 kHz) input from the CXA2523AR (1C101)
79 FOCNT O | Filter fO control signal output to the CXA2523AR (1C101)
80 XLRF O | Serid datalatch pulse signal output to the CXA2523AR (IC101)
81 CKRF O | Serid datatransfer clock signal output to the CXA2523AR (1C101)
82 DTRF O | Writing seria data output to the CXA2523AR (1C101)
83 APCREE o S:r:ltrgl signal output to the reference voltage generator circuit for the laser automatic power
84 LDDR O | PWM signa output for the laser automatic power control  Not used (open)
85 TRDR O | Tracking servo drive PWM signal (-) output to the BH6511FS (1C152)
86 TFDR O | Tracking servo drive PWM signa (+) output to the BHE511FS (IC152)
87 DVDD — | Power supply termina (+3.3V) (digital system)
88 FFDR O | Focusservo drive PWM signal (+) output to the BHE511FS (1C152)
89 FRDR O | Focusservo drive PWM signal (—) output to the BHB511FS (1C152)

* | (S) stands for schmitt input, | (A) for analog input, O (3) for 3-state output, and O (A) for analog output in the column 1/O.
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Pin No. Pin Name 1/0 Description
90 FA O | Clock signal (176.4 kHz) output terminal (X'tal system) Not used (open)
91 SRDR O | Sled servo drive PWM signal (-) output to the BHE511FS (IC152)
92 SFDR O | Sled servo drive PWM signal (+) output to the BH6511FS (1C152)
93 SPRD O | Spindle servo drive PWM signal (-) output to the BH6511FS (1C152)
94 SPFD O | Spindle servo drive PWM signal (+) output to the BHE511FS (1C152)
95 FGIN 1 (9
96 TEST1 | . .
Input terminal for the test (fixed at “L")
97 TEST2 |
98 TEST3 |
99 DVSS — | Ground terminal (digital system)
100 EFMO (0] EFM signal output terminal when recording mode

* | (S) stands for schmitt input, | (A) for analog input, O (3) for 3-state output, and O (A) for analog output in the column 1/0.
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* MAIN BOARD IC501 M30620MC-400FP (SYSTEM CONTROLLER)
Pin No. Pin Name I/O Description
1,2 NC O | Not used (open)
3 C1 O | Monitor output terminal for thetest C1 error rate is output when test mode
4 ADER O | Monitor output terminal for thetest ADER is output when test mode
5 sosy | Subgo@e Q sync (SCOR) input from the CX D2§5£.LR (ICc121)
“L” isinput every 13.3 msec  Almost al, “H" isinput
6 RMC I Remote control signal input from the remote control receiver (IC781)
7 AlIN I Sircs remote control signal input of the CONTROL A1 Not used
8 BYTE I External data busline byte selection signal input  “L”: 16 bit, “H": 8 bit (fixed at “L")
9 CNVSS — | Ground terminal
10 XT-IN I Sub system clock input terminal (32.768 kHz) Not used (fixed at “L")
11 XT-OUT O | Sub system clock output terminal (32.768 kHz) Not used (open)
12 SRST | System reset signal input from the reset signal generator (1IC406) “L": r@et
For several hundreds msec. after the power supply rises, “L” isinput, then it changesto “H”
13 XOouT O | Main system clock output terminal (10 MHz)
14 GND — | Ground terminal
15 XIN Main system clock input terminal (10 MHz)
16 +3.3V — | Power supply terminal (+3.3V)
17 NMI I Non-maskable interrupt input terminal (fixed at “H” in this set)
18 DQSY | Digi.taI. In U-bit CD format subcode Q sync (SCQR) input from the CXD2654R (I1C121)
“L” isinput every 13.3 msec  Almost al, “H” isinput
19 P.DOWN I Power down detection signal input terminal “L”: power down, normally: “H”
20 KEYBOARD CLK| | Not used (open)
21 |KEYBOARD DATA | Not used (open)
22 BEEP OUT O | Beep sound drive signal output terminal
23 XINT I Interrupt status input from the CXD2654R (1C121)
241027 NC O | Not used (open)
28 L3-CLOCK O | Seriad datatransfer clock signal output to the A/D, D/A converter (IC301)
29 NC O | Not used (open)
30 L3-DATA O | Seria dataoutput to the A/D, D/A converter (IC301)
31 SWDT O | Writing data output to the CXD2654R (1C121)
32 SRDT | Reading data input from the CXD2654R (1C121)
33 SCLK O | Seria clock signal output to the CXD2654R (1C121)
34 FLCS O | Chip select signal output to the FL/LED driver (IC761)
35 FLDATA O | Seria dataoutput to the FL/LED driver (IC761)
36 NC O | Not used (open)
37 FLCLK O | Serid datatransfer clock signal output to the FL/LED driver (1C761)
38t041 NC O | Not used (open)
42 JOG1 I JOG dial pulseinput from the rotary encoder (S713 |4 === pP|) (B phase input)
43 JOGO I JOG dial pulseinput from the rotary encoder (S713 e === pP) (A phase input)
44 NC O | Not used (open)
45 A10UT O | Sircsremote control signal output of the CONTROL A1 Not used
46 NC O | Not used (open)
47 L3-MODE O | L3 mode control signal output to the A/D, D/A converter (1C301)
48 DA RST O | Resetsignad output for the A/D, D/A converter “L”:reset Not used (open)
49 MUTE O | Audio line muting on/off control signal output terminal “L”: line muting on
50 STB O | Relay drive signal output for the power on/off “L”: standby mode, “H”: relay on
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Pin No. Pin Name 110 Description

Recording data output enable signal output to the CXD2654R (1C121) and overwrite head

80 SCTX O | driver (IC181) Writing data transmission timing output (Also serves as the magnetic head on/off
output)
Destination setting terminal

81 CLOCK SETO ! (Usand Canadiar?models: fixed at “L", AEP, UK and E models: fixed at “H")
Destination setting terminal

82 CLOCK SET1 ! (Usand Canadiar?models: fixed at “H”, AEP, UK and E models: fixed at “L")

83 LEDO (0] LED drive signal output of the @ indicator (D741) “L”:LED on

84 LED1 (0] LED drive signal output of the B indicator (D742) “L”: LED on

85 OPT SELO O | Not used (open)

86 OPT SEL1 O | Not used (open)

87 MODEL SELO | Setting terminal for the model (fixed at “L” in this set)

88 MODEL SEL1 | Setting terminal for the mode! (Not used (open))

89 'REC O | Not used (open)

90 BEEP SW | BEEP switch (S851) input terminal “L": beep off, “H": beep on

91 NC (0] Not used (open)

92 SOURCE | INPUT switch (S731) input terminal (A/D input) “L”: digital input, “H”: analog input

93 KEY3 | Key input terminal (A/D input) Not used (fixed at “H")

o KEY2 | Key input terminal (A/D input) S72_1 to S726 (EJECT 4, PLAY MODE, REPEAT, SCROLL,
LEVEL/DISPLAY/CHAR, 1/() keysinput)

%5 KEY1 | Key input termina (A/D input) _
S711to S714 (MENU/NO, YES, PUSH ENTER, CLEAR keysinput)

96 AVSS — | Ground terminal

97 KEYO | Key input terminal (A/D input) S701to S706 (@ , H, »», <<« 11, B> keysinput)

98 VREF | Reference voltage (+3.3V) input terminal (for A/D converter)

99 +3.3V — | Power supply terminal (+3.3V) (for analog system )

100 MONO/ST | Recording mode switch input terminal “L”: mono, “H”: stereo  Not used (open)

Pin No. Pin Name I/O Description
Detection input from the disc chucking-in detect switch  “L": chuckin
51 CHACKIN ! Not used (fifed at“H") ° ’
52 NC O | Not used (open)
53 PACK-OUT | Detection input from_t_he loading-out detect switch (S602)
“L" at aload-out position, others: “H”
54 LDIN O | Motor control signal output to the loading motor driver (IC441) “L” active *1
55 LDOUT O | Motor control signal output to the loading motor driver (IC441) “L” active *1
56 LD-LOW 0 Loading motor drive voltage control signal output for the loading motor driver (1C441)
“H” active
57,58 NC O | Not used (open)
59 REC-P I Detection input from the recording position detect switch (S601) “L” active
60 PB-P I Detection input from the playback position detect switch (S604) “L” active
61 REC/PB O | Not used (open)
62 +3.3V — | Power supply terminal (+3.3V)
63 NC O | Not used (open)
64 GND — | Ground terminal
65 SDA /O | Two-way data bus with the EEPROM (IC171)
66 MNT3 (SLOCK)| | Spindle servo lock status monitor signal input from the CXD2654R (1C121)
67 WR-PWR 0 Lfserp;l:);)yv[\;i Ifelme;:; : gr|1_|a| :oruetf;tdticr)l ;hri CC)Z; D2654R (1C121) and HF module switch circuit
68 PROTECT I Rec-proof claw detect input from the protect detect switch (S102) “H”: write protect
69 REFLECT | Detect_i on input f_rom the Qisc reflection rate dt_etect swi t(_:h (S102)
“L": high reflection rate disc, “H”: low reflection rate disc
70 LDON O | Laser diode on/off control signal output to the automatic power control circuit “H”: laser on
71 SENS I Internal status (SENSE) input from the CXD2654R (1C121)
72 MNT1 (SHOCK)| | Track jump detection signal input from the CXD2654R (1C121)
73 DIG-RST O | Reset signal output to the CXD2654R (1C121) and BHE511FS (1C152) “L”: reset
74 MNT2 (XBUSY)| | Busy signal input from the CXD2654R (1C121)
75 XLATCH O | Seria datalatch pulse signal output to the CXD2654R (1C121)
Laser modulation select signal output to the HF module switch circuit
Playback power: “H”, Stop: “L",
Recording power:
—>lf— 05%c
76 MOD 0] H H
kk—l 2sec
77 LIMIT-IN | Detectiqn inp_ut from the sed Iir_n_it-i n detect switch (S101)
The optical pick-up isinner position when “L”
Focus OK signal input from the CXD2654R (IC121
& MNTO (FOK) ! “H” isinput 3vhen ch)qusis on(“L": NG) ( )
79 SCL O | Clock signal output to the EEPROM (I1C171)

*1 Loading motor (M103) control

. Mode LOADING EJECT BRAKE | RUNIDLE
Termina
LDlN (pln ) uLn an uLn an
LDOUT (p|n @) an uLn uLn an
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6-3. DIAGRAMA EM BLOCO - Secéao da Placa Principal —
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e Localizagéo das Placas de Circuito Impresso

Placa PT

Placa do Painel

—41 —

Placa SW

Placa VVOL SEL

Placa BD

Placa Principal

6-4. Notas sobre as Placas de Circuito Impresso e sobre os Esquemas Elétricos

Nota sobre as Placas de Circuito Impresso

» o—— :trilha do lado componente.

: trilha do lado condutor.

. m : Parte montada do lado condutor.

« O :Furo

Exemplo de visualizag&o do outro lado da placa

* Indicacéo de transistor

Q
o/o\o
B CE

Estes sdo omitidos

Notas sobre os Esquemas Elétricos

Todos os capacitores estdo em pF exceto se indicado. pF: puF
50 WV ou menores nao sao indicados, exceto se eletroli-
ticos e tantalums.
Todos oe resistores estdo em Q e YsW ou menores, ex-
ceto se especificado.

% :indica tolerancia

A :indica componente interno
[ : designa painel

: Linha do B+.

: Linha do B—.

Tensdes e formas de onda estéo em de e s&o relativas

ao terra.

Tensdes medidas com VOM (Impedancia de entrada de 10 MQ).
As tensOes devem estar dentro das variagcdes permitidas
pelas tolerancias.

Formas de onda no osciloscopio.

As tensfes devem estar dentro das variagdes permitidas
pelas tolerancias.

NuUmeros em circulos indicam forma de onda.

Simbologia dos sinais

2> :PLAY (ANALOG OUT)

¥  REC (ANALOG IN)

) : REC (DIGITAL IN)
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6-5. PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO - Placa BD —

Location

e Semiconductor

c
=)

=

m1_33 A —
MADD [falalal m O m
0. —
Zladdm 87 oox
jlomeo S9N ocoo
Dl = o
[9] [SESRS)
xr|eco === oo

— 44 —

— 43—



MDS-541

6-6. ESQUEMA ELETRICO - Placa BD (1/2) —
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6-7.

ESQUEMA ELETRICO - Placa BD (2/2) —

2 | 3 | a
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| 8 |

9 | 10 | 11 |
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MDS-S41

(Page 45) (Page 45) (Page 45) (Page 46) (Page 46) (Page 46) (Page 46)
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under no-signal conditions.
no mark : STOP

( ) : PLAY
< > :REC
g : Impossible to measure

* Voltages and waveforms are dc with respect to ground
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6-8.

2

ESQUEMA ELETRICO - Placa SW —
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6-9. PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO - Placa SW —
* See page 41 for Circuit Boards Location.
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e |C Block Diagrams
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6-10. PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO - Placas PT/VOL SEL —
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6-11. PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO - Placa Principal —

[MATN BOARD]

(Page 44)
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Ref. N Location || Ref.N Location
D390 C-4 1C301 B-10
D391 C-4 1C351 A-10
D401 B-1 1C381 C-10
D402 B-1 1C386 D-10
D403 B-1 1C401 A-2
D404 B-1 1C406 B-2
D406 C-2 1C411 B-4
D408 B-1 1C421 D-4
D409 C-2 1C441 B-9
D411 D-2 1C501 c-7
D412 D-2 1C601 D-9
D421 D-2 1IC611 D-9
D422 D-3
D431 D-1 Q191 D-9
D432 D-1 Q291 D-9
D433 D-2 Q390 D-4
D461 D-2 Q441 B-9
D462 D-2 Q442 B-9
D466 D-2 Q911 A-1
D467 D-2
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MDS-541

6-12. ESQUEMA ELETRICO - Placa Principal (1/2) —
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» Voltages and waveforms are dc with respect to ground
under no-signal conditions.
no mark : PLAY
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6-13. ESQUEMA ELETRICO - Placa Principal (2/2), Placas PT/VOL SEL —
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* Voltages and waveforms are dc with respect to ground
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under no-signal conditions.
no mark : PLAY
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6-14. PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO - Placa do PANEL —

(Page 55)
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¢ Semiconductor
Location

Ref. No. | Location
D741 A-1
D742 A-3
D751 A-10
IC761 B-6
IC781 B-10
Q741 C-2
Q742 C-2
Q751 B-8
Q767 C-5
Q791 A-9
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6-15.

ESQUEMA ELETRICO - Placa do PANEL —
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* Voltages and waveforms are dc with respect to ground

under no-signal conditions.
no mark : STOP



* Formas de Onda
— BD Board —

@ IC101 ®, @ (1, J) (Play mode)
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KK
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XXX XX

2 V.99

@ 1C101 @ (A) (Play mode)

T

0.46 Vp-p

0.1 Vp-p

© 1C101 ®, ® (E, F) (Play mode)

A

0.06Vp-p

O 1C121 @ (OSCI)

22.581 MHz

@ 1C121 @ (LRCK)
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[UTTUL
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N

3.2 Vp-p
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SECAO 7
VISTAS EXPLODIDAS

NOTA:

e -XX e -X indicam pega padréo, podendo haver  Itens com a maca “*” nao sdo mantidos em es- As pegas identificadas com a marca
alguma diferenga para a pega originalmente toque por serem raramente solicitados para A\ s3o criticas para a seguranca, So-
utilizada no aparelho. servicos de rotina. Para evitar atrasos, ante- mente as substitua por pegas iden-

. . . tificadas com o nimero indica-

cipe os pedidos para estes itens. do neste manual.

¢ As pecas mecanicas sem nimero de referéncia
nas vistas explodidas ndo sao fornecidas.

¢ Parafusos (# com esta maraca) estéo listados
no final da lista de pegas elétricas, junto aos
acessorios.

(1) TAMPA

Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark
1 4-216-744-21 PANEL FONT
2 4-223-771-11 SPRING (LID), TORSION 15 4-226-601-01 COVER (SILVER)
3 4-996-690-03 LID (CARTRIDGE) 4-216-746-21 ORNAMENTO (MD)
4 4-962-708-71 EMBLEM (4-A), SONY 4-216-747-21 ORNAMENTO (AMS)
5 4-216-754-21 KNOB (INPUT) 4-216-748-01 VISOR (FL)
6 4-216-755-01 KNOB (AMS) 4-216-749-01 VISOR (RM)
7 4-216-745-41 ESCUTCHEON ASSY 4-216-750-21 BUTTON (PLAY)
8 4-216-752-21 BUTTON (MODE) 4-216-753-21 BUTTON (POWER)
9 4-216-751-21 BUTTON (FF) 4-216-756-01 INDICATOR (POWER)
10 4-216-768-21 BUTTON (EDIT) 4-216-757-01 INDICATOR (PLAY)

4-216-758-01 INDICATOR (REC)

11 4-951-620-01 SCREW (2.6X8), +BVTP
12 1-790-511-11 WIRE (FLAT TYPE) (21 CORE) (PANEL-MAIN) 4-216-761-21 BUTTON (EJECT)

* 13 A-4724-600-A PANEL BOARD, COMPLETE 4-216-762-21 BUTTON (REC)
14 3-363-099-11 SCREW (CASE 3 TP2)
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(2) SECAO DO CHASSI

53

52

54

Né&o fornecido

Né&o fornecido

Remark

SCREW (+BVTTWH M3), STEP

RIVET (DIA. 3.5), NYLON

TRANSFORMER, POWER

#1
Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description
51 4-977-699-11 LEG (F)
* 52 1-672-979-11 PT BOARD 60 4-999-839-11
53 3-703-249-01 SCREW, S TIGHT, +PTTWH 3X6 61 4-965-822-12 FOOT
54 1-783-139-11 WIRE (FLAT TYPE) (21 CORE) (BD-MAIN) 62 4-812-134-11
55 1-783-140-11 WIRE (FLAT TYPE) (23 CORE)
* 56 Y-8373-230-A MAIN BOARD, COMPLETE
A 63 1-928-175-11 CORD, POWER
* 57 3-703-244-21 BUSHING (2104), CORD
* 58 1-672-981-11 VOL SEL BOARD
* 59 4-228-697-71 PANEL, BACK
ATRO11 1-435-125-11
i A-4677-250-A
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(3) SECAO DO MECANISMO
(MDM-5A)

Ref. No.  Part No. Description
* 201 1-668-111-11 SW BOARD
* 202 4-996-217-01 CHASSIS
203 4-996-223-11 INSULATOR (F) (BLACK)
* 204 4-996-218-01 BRACKET (GUIDE R)
205 4-996-277-01 SPRING (O/C), TENSION
206 4-996-226-01 LEVER (O/C)
207 4-999-347-01 INSULATOR (R) (GREEN)
* 208 4-996-225-01 BRACKET (GUIDE L)
209 4-988-466-11 SPRING (ELECTROSTATIC), LEAF
210 4-996-219-01 GEAR (CAM GEAR)
211 4-996-220-01 GEAR (A)

Remark Ref. No. Part No. Description Remark

212 4-996-221-01 GEAR (B)
213 4-933-134-01 SCREW (+PTPWH M2.6X6)
214 4-996-224-01 SCREW (1.7X3), +PWH
215 4-996-227-01 LEVER (HEAD)
216 4-996-229-01 SPRING (HEAD LEVER), TORSION
217 4-996-212-01 LEVER (LIMITTER)
218 4-996-213-01 SPRING (LIMITTER), TORSION
219 4-996-216-01 SPRING (HOLDER), TENSION

* 220 4-996-211-01 SLIDER (CAM)
221 A-4680-409-A HOLDER COMPLETE ASSY
M103  X-4949-670-1 MOTOR ASSY, LOADING
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(4) SECAO DA BASE DA UNIDADE

(MBU-5A)
#3%9
Ref. No.  Part No. Description
251 A-4724-063-A BD BOARD, COMPLETE
252 3-372-761-01 SCREW (M1.7), TAPPING
* 253 4-996-267-01 BASE (BU-D)
* 254 4-996-255-01 BASE (BU-C)
255 4-900-590-01 SCREW, PRECISION SMALL
256 4-996-258-01 SPRING, COMPRESSION
257 4-996-262-01 GEAR (SL-C)
* 258 1-667-954-11 FLEXIBLE BOARD
* 259 4-210-664-11 BASE (BU-A)
A\ 260 8-583-028-02 OPTICAL PICK-UP KMS-260A/JIN
* 261 4-996-252-01 CHASSIS, BU
* 262 4-996-254-01 BASE (BU-B)
263 4-967-688-11 MAGNET, ABSORPTION

Remark Ref. No. Part No. Description Remark
264 4-996-260-01 GEAR (SL-A)
265 4-996-261-01 GEAR (SL-B)
266 4-996-264-01 SPRING (SHAFT), LEAF
267 4-996-265-01 SHAFT, MAIN
268 4-996-256-11 SL (BASE)
269 4-996-257-01 RACK (SL)
270 4-996-263-01 SPRING (CLV), TORSION
271 4-988-560-01 SCREW (+P 1.7X6)
272 4-211-036-01 SCREW (1.7X2.5), +PWH
HR901 1-500-502-11 HEAD, OVER WRITE
M101  A-4672-516-A MOTOR ASSY, SPINDLE
M102  A-4672-515-A MOTOR ASSY, SLED
S102 1-762-148-21 SWITCH, PUSH (2 KEY)
(REFLECT DET, PROTECT DET)
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NOTA:

SECAO 8

LISTA DE PECAS ELETRICAS

 Devido apadronizacéo, algumas pegas podem ser
diferentes das indicadas nesta lista ou nos
diagramas ou ainda das originalmente usadas

no aparel ho.

¢ -XX e -X indicam pega padréo, podendo
apresentar alguma diferenca da pega origi-
nalmente utilizada no aparelho.

* RESISTORES

Todos os resistores estdo em ohms.
METAL.: resistor de Metal-film.
METAL OXIDE: resistor de Metal oxide-film.

Itens com a marca “*” ndo sdo mantidos em es-

toque por serem raramente solicitados.

Algum atraso pode ser evitado, antecipando o pe-

dido para estes itens.
SEMICONDUCTORES

Em cada caso, u: y, por exemplo:

10uF
0.1uF
10uF
10uF
0.01uF

0.001uF
0.1uF
0.1uF
0.022uF
0.068uF

0.0047uF
1uF
0.22uF
0.022uF
0.047uF

0.1uF
10uF
10uF
0.01uF
0.1uF

0.1uF
0.1uF
0.01uF
0.47uF
100PF

0.015uF
0.47uF
0.0047uF
0.1uF
0.1uF

100uF
100PF
100PF
100PF
0.1uF

100uF

F: antichama
Ref. No. Part No. Description
A-4724-063-A BD BOARD, COMPLETE
< CAPACITOR >
C101 1-125-822-11 TANTALUM
C102 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C103 1-125-822-11 TANTALUM
C104 1-125-822-11 TANTALUM
C105 1-163-021-11 CERAMIC CHIP
C106 1-163-275-11 CERAMIC CHIP
c107 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C108 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C109 1-163-037-11 CERAMIC CHIP
C111 1-164-344-11 CERAMIC CHIP
C112 1-163-017-00 CERAMIC CHIP
C113 1-109-982-11 CERAMIC CHIP
C115 1-164-489-11 CERAMIC CHIP
C116 1-163-037-11 CERAMIC CHIP
C117 1-163-809-11 CERAMIC CHIP
C118 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C119 1-125-822-11 TANTALUM
C121 1-125-822-11 TANTALUM
C122 1-163-021-11 CERAMIC CHIP
C123 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C124 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C127 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C128 1-163-021-11 CERAMIC CHIP
C129 1-107-823-11 CERAMIC CHIP
C130 1-163-251-11 CERAMIC CHIP
C131 1-163-023-00 CERAMIC CHIP
C132 1-107-823-11 CERAMIC CHIP
C133 1-163-017-00 CERAMIC CHIP
C134  1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C135 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C136 1-126-206-11 ELECT CHIP
C142 1-163-251-11 CERAMIC CHIP
C143 1-163-251-11 CERAMIC CHIP
Cl44 1-163-251-11 CERAMIC CHIP
Cl146 1-163-038-00 CERAMIC CHIP
C151 1-126-206-11 ELECT CHIP
C152 1-163-038-00 CERAMIC CHIP

0.1uF

20%

20%
20%
10%

5%

10%
10%

5%

10%
10%
10%
10%

20%
20%
10%

10%
10%
5%

5%
10%
5%

20%
5%
5%
5%

20%

especificado.

As pegas identificadas com a
marca /A so criticas para a segu-
ranga. Somente as substitua por pe-
¢a identificada com o nimero

Quando solicitar uma pega pelo nd-
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10%

10%

20%
20%
10%
10%

20%

20%

20%
10%
20%
10%
10%

20%

UA.. MA.. uPA. . : nPA. .
uPB.. : uPB.. uPC. . :pPC..
uPD. . : uPD..
CAPACITORES
uF: pF
INDUTORES mero, indique a placa.
uH: pH
Remark Ref. No. Part No. Description
C153  1-163-021-11 CERAMIC CHIP  0.01uF
C156  1-163-038-00 CERAMIC CHIP  0.1uF
C158  1-163-019-00 CERAMIC CHIP  0.0068uF
C160  1-104-601-11 ELECT CHIP 10uF
1ov C161  1-104-601-11 ELECT CHIP 10uF
25V C163  1-163-021-11 CERAMIC CHIP  0.01uF
1ov C164  1-163-021-11 CERAMIC CHIP  0.01uF
1ov C167  1-163-038-00 CERAMIC CHIP  0.1uF
50V
C168  1-163-038-00 CERAMIC CHIP  0.1uF
50V C169  1-125-822-11 TANTALUM 10uF
25V C171  1-163-038-00 CERAMIC CHIP  0.1uF
25V C181  1-104-913-11 TANTALUM CHIP 10uF
25V C183  1-163-038-00 CERAMIC CHIP  0.1uF
25V
C184  1-117-970-11 ELECT CHIP 22uF
50V C185  1-164-611-11 CERAMIC CHIP  0.001uF
1ov C187  1-104-913-11 TANTALUM CHIP 10uF
16V C188  1-163-021-11 CERAMIC CHIP  0.01uF
25V C189  1-163-989-11 CERAMIC CHIP  0.033uF
25V
C190  1-126-206-11 ELECT CHIP 100uF
25V C191  1-163-038-00 CERAMIC CHIP  0.1uF
1ov C196  1-163-038-00 CERAMIC CHIP  0.1uF
1ov C197  1-163-038-00 CERAMIC CHIP  0.1uF
50V
25V < CONNECTOR >
25V CN101 1-569-479-51 CONNECTOR, FPC 21P
25V CN102 1-784-833-21 CONNECTOR,FFC(LIF(NON-ZIF))21P
50V CN103 1-784-834-21 CONNECTOR,FFC(LIF(NON-ZIF))23P
16V CN104 1-770-687-11 CONNECTOR, FFC/FPC 4P
50V CN110 1-695-440-21 PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P
50V < DIODE >
16V
50V D101  8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17
25V D181  8-719-046-86 DIODE F1J6TP
25V D183  8-719-046-86 DIODE F1J6TP
6.3V < IC/TRANSISTOR >
50V
50V IC101  8-752-080-95 IC CXA2523AR
50V IC103  8-729-903-10 TRANSISTOR FMW1
25V IC121  8-752-389-44 IC CXD2654R
IC123  8-759-096-87 IC TC7WUO4FU (TE12R)
6.3V IC124  8-759-334-38 IC MSM51V4400-70TS-K
25V

Remark

50V
25V
50V

10v
10v
50V
50V
25V

25V
1ov
25V
16V
25V

10v
500V
16V
50V
25V

6.3V
25V
25V
25V




BD | | MAIN

Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark
IC152  8-759-430-25 IC BH6511FS-E2 R140 1-216-029-00 METAL CHIP 150 5% 1/10W
IC171  8-759-487-04 IC BR24CO2F-E2 R142 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
IC181  8-759-481-17 IC MC74ACTO8DTR2 R143 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
1IC192  8-759-460-72 IC BAO33FP-E2 R144 1-216-025-00 RES, CHIP 100 5% 1/10W

< COIL/SHORT > R145 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
R146 1-216-037-00 METAL CHIP 330 5% 1/10W
L101 1-414-813-11 FERRITE OuH R147 1-216-025-00 RES, CHIP 100 5% 1/10W
L102 1-414-813-11 FERRITE OuH R148 1-216-045-00 METAL CHIP 680 5% 1/10W
L103 1-414-813-11 FERRITE OuH R149 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
L105 1-414-813-11 FERRITE OuH
L106 1-414-813-11 FERRITE OuH R150 1-216-295-00 SHORT 0
R151 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
L121 1-414-813-11 FERRITE OuH R152 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
L122 1-414-813-11 FERRITE OuH R158 1-216-097-00 RES, CHIP 100K 5% 1/10W
L151 1-412-029-11 INDUCTOR CHIP 10uH R159 1-216-097-00 RES, CHIP 100K 5% 1/10W
L152 1-412-029-11 INDUCTOR CHIP 10uH
L153 1-412-032-11 INDUCTOR CHIP 100uH R160 1-216-295-00 SHORT 0
R161 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W
L154 1-412-032-11 INDUCTOR CHIP 100uH R162 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W
L161 1-414-813-11 FERRITE OuH R163 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W
L162 1-414-813-11 FERRITE OuH R164 1-216-045-00 METAL CHIP 680 5% 1/10W
L181 1-216-295-00 SHORT 0
R165 1-216-097-00 RES, CHIP 100K 5% 1/10W
< TRANSISTOR > R166 1-220-149-11 REGISTER 2.2 10% 172w
R167 1-216-065-00 RES, CHIP 4.7K 5% 1/10W
Q101 8-729-028-91 TRANSISTOR DTA144EUA-T106 R169 1-219-724-11 METAL CHIP 1 1% 1/4wW
Q102 8-729-026-53 TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR R170 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
Q103 8-729-028-99 TRANSISTOR RN1307-TE85L
Q104 8-729-028-99 TRANSISTOR RN1307-TE85L R171 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
Q162 8-729-101-07 TRANSISTOR 2SB798-DL R173 1-216-121-00 RES, CHIP M 5% 1/10W
R175 1-216-065-00 RES, CHIP 4.7K 5% 1/10W
Q163 8-729-028-91 TRANSISTOR DTA144EUA-T106 R177 1-216-061-00 METAL CHIP 3.3K 5% 1/10W
Q181 8-729-018-75 FET 2SJ278MY R179 1-216-085-00 METAL CHIP 33K 5% 1/10W
Q182 8-729-017-65 FET 2SK1764KY
R180 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
< RESISTOR > R182 1-216-089-00 RES, CHIP 47K 5% 1/10W
R183 1-216-089-00 RES, CHIP 47K 5% 1/10W
R103 1-216-049-11 RES, CHIP 1K 5% 1/10W R184 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
R104 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R185 1-216-081-00 METAL CHIP 22K 5% 1/10W
R105 1-216-065-00 RES, CHIP 4.7K 5% 1/10W
R106 1-216-133-00 METAL CHIP 3.3M 5% 1/10W R186 1-216-089-00 RES, CHIP 47K 5% 1/10W
R107 1-216-113-00 METAL CHIP 470K 5% 1/10W R188 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
R189 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
R109 1-216-295-00 SHORT 0 R190 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
R110 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R195 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
R111 1-216-295-00 SHORT 0
R112 1-216-089-00 RES, CHIP 47K 5% 1/10W R196 1-216-295-00 SHORT 0
R113 1-216-049-11 RES, CHIP 1K 5% 1/10W R197 1-216-295-00 SHORT 0
R115 1-216-049-11 RES, CHIP 1K 5% 1/10W < SWITCH >
R117 1-216-113-00 METAL CHIP 470K 5% 1/10W
R120 1-216-025-00 RES, CHIP 100 5% 1/10W S101 1-762-596-21 SWITCH, PUSH (1 KEY) (LIMIT IN)
R121 1-216-097-00 RES, CHIP 100K 5% 1/10W S102 1-762-148-21 SWITCH, PUSH (2 KEY)
R123 1-216-295-00 SHORT 0 (REFLECT DET, PROTECT DET)
R124 1-216-025-00 RES, CHIP 100 5% 1/10W
R125 1-216-025-00 RES, CHIP 100 5% 1/10W * Y-8373-230-A MAIN BOARD, COMPLETE
R127 1-216-025-00 RES, CHIP 100 5% 1/10W
R129  1-216-295-00 SHORT 0
R131 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
kkkkkkhkkhkkkhkkkkkkkkk
R132 1-216-097-00 RES, CHIP 100K 5% 1/10W
R133 1-216-117-00 METAL CHIP 680K 5% 1/10W 7-685-872-09 SCREW +BVTT 3X8 (S)
R134 1-216-049-11 RES, CHIP 1K 5% 1/10W
R135 1-216-061-00 METAL CHIP 3.3K 5% 1/10W < BATTERY >
R136 1-216-049-11 RES, CHIP 1K 5% 1/10W
BT406 1-528-887-11 BATTERY, LITHIUM SECONDARY
R137  1-216-295-00 SHORT 0
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Ref. No.  Part No. Description
< CAPACITOR >
C101 1-162-290-31 CERAMIC
C102 1-126-964-11 ELECT
C181 1-128-551-11 ELECT
C182 1-162-600-11 CERAMIC
C183 1-162-294-31 CERAMIC
C184 1-131-816-91 ELECT
C185 1-162-282-31 CERAMIC
C201 1-162-290-31 CERAMIC
C202 1-126-964-11 ELECT
C281 1-128-551-11 ELECT
C282 1-162-600-11 CERAMIC
C283 1-162-294-31 CERAMIC
C284 1-131-816-91 ELECT
C285 1-162-282-31 CERAMIC
C300 1-126-934-11 ELECT
C301 1-164-159-11 CERAMIC
C302 1-126-934-11 ELECT
C303 1-164-159-11 CERAMIC
C304 1-164-159-11 CERAMIC
C305 1-164-159-11 CERAMIC
C306 1-126-934-11 ELECT
C307 1-164-159-11 CERAMIC
C308 1-126-934-11 ELECT
C309 1-162-282-31 CERAMIC
C310 1-162-294-31 CERAMIC
C350 1-164-159-11 CERAMIC
C380 1-162-300-21 CERAMIC
C381 1-162-300-21 CERAMIC
C385 1-162-300-21 CERAMIC
C386 1-162-300-21 CERAMIC
C401 1-126-928-51 ELECT
C402 1-162-300-21 CERAMIC
C404 1-126-933-11 ELECT
C405 1-162-300-21 CERAMIC
C406 1-124-252-00 ELECT
C407 1-162-294-31 CERAMIC
C410 1-164-159-11 CERAMIC
C411 1-126-939-51 ELECT
C412 1-162-300-21 CERAMIC
C416 1-126-916-91 ELECT
Cc421 1-164-159-11 CERAMIC
C422 1-164-159-11 CERAMIC
C423 1-128-576-11 ELECT
C424 1-164-159-11 CERAMIC
C425 1-126-967-11 ELECT
C426 1-126-965-11 ELECT
C431 1-126-966-11 ELECT
C432 1-128-551-11 ELECT
C441 1-126-933-11 ELECT
C442 1-162-300-21 CERAMIC
C443 1-162-300-21 CERAMIC
C461 1-126-935-11 ELECT
C466 1-126-935-11 ELECT
C500 1-131-789-91 ELECT

470PF
10uF
22uF
0.0047uF
0.001uF

4.7uF
100PF
470PF
10uF
22uF

0.0047uF
0.001uF
4.7uF
100PF
220uF

0.1uF
220uF
0.1uF
0.1uF
0.1uF

220uF
0.1uF
220uF
100PF
0.001uF
0.1uF

0.01uF
0.01uF
0.01uF

0.01uF
3300uF
0.01uF

100uF
0.01uF
0.33uF

0.001uF
0.01uF
10000uF
0.01uF
1000uF

0.1uF
0.1uF
100uF
0.1uF

A7uF
22uF
33uF
22uF

100uF
0.01uF
0.01uF
470uF
470uF

10uF

10%
20%
20%
30%
10%

20%
10%
10%
20%
20%

30%
10%
20%
10%
20%

20%

20%

20%
10%

30%
30%
30%

30%
20%
30%
20%
30%
20%

10%
10%
20%
30%
20%

20%

20%
20%
20%
20%

20%
30%
30%
20%
20%

10%

Remark Ref. No. Part No. Description
C512 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF
C516 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF

50V C519 1-162-294-31 CERAMIC 0.001uF

50V C531 1-162-282-31 CERAMIC 100PF

25V C532 1-162-282-31 CERAMIC 100PF

16V

50V C533 1-162-282-31 CERAMIC 100PF
C562 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF

100V C571 1-162-282-31 CERAMIC 100PF

50V C572 1-162-282-31 CERAMIC 100PF

50V C594 1-162-294-31 CERAMIC 0.001uF

50V

25V C595 1-162-294-31 CERAMIC 0.001uF
C597 1-162-294-31 CERAMIC 0.001uF

16V C598 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF

50V C599 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF

100V C601 1-162-300-21 CERAMIC 0.01uF

50V

v C611 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF
C612 1-131-816-91 ELECT 4.7uF

50V C613 1-162-300-21 CERAMIC 0.01uF

v C912 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF

50V C913 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF

50V

50V C921 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF
C922 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF

1ov

50V < CONNECTOR >

v

50V CN406 1-568-683-11 PIN, CONNECTOR (PC BAORD) 2P

50V CN411 1-784-418-11 CONNECTOR, FFC(LIF(NON-ZIF)21P

50V CN421 1-779-289-11 CONNECTOR,FFC(LIF(NON-ZIF))21P
CN501 1-784-417-11 CONNECTOR, FFC(LIF(NON-ZIF)23P

* CN5602 1-785-319-11 PIN, CONNECTOR 7P

16V

16V

16V CN920 1-691-770-11 PLUG (MICRO CONNECTOR) 8P

16V < DIODE >

16V

16V D390  8-719-991-33 DIODE 1SS133-T-77

16V D391 8-719-991-33 DIODE 1SS133-T-77

16V D401 8-719-024-98 DIODE 11EQS04-NTA1B

50V D402 8-719-024-98 DIODE 11EQS04-NTA1B
D403 8-719-024-98 DIODE 11EQS04-NTA1B

50V

50V D404 8-719-024-98 DIODE 11EQS04-NTA1B

16V D406 8-719-991-33 DIODE 1SS133-T-77

16V D408 8-719-024-98 DIODE 11EQS04-NTA1B

6.3V D409 8-719-024-98 DIODE 11EQS04-NTA1B
D411 8-719-025-01 DIODE 11ES2-NTA1B

50V

50V D412 8-719-025-01 DIODE 11ES2-NTA1B

63V D421 8-719-025-01 DIODE 11ES2-NTA1B

50V D422 8-719-111-78 DIODE RD4.7ES-T2B2
D431 8-719-991-33 DIODE 1SS133-T-77

50V D432 8-719-991-33 DIODE 1SS133-T-77

50V

16V D433 8-719-991-33 DIODE 1SS133-T-77

25V D461 8-719-025-01 DIODE 11ES2-NTA1B
D462 8-719-025-01 DIODE 11ES2-NTA1B

16V D466 8-719-025-01 DIODE 11ES2-NTA1B

16V D467 8-719-025-01 DIODE 11ES2-NTA1B

16V

16V

16V

35V

72—

10%
10%
10%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%

20%
20%

Remark

50V
50V
50V
50V
50V

50V
50V
50V
50V
50V

50V
50V
50V
50V
16V

50V
100V
16V
50V
50V

50V
50V



Ref. No.  Part No. Description
< INDUCTOR >
FB301 1-412-473-21 INDUCTOR (SMALL TYPE)
FB356  1-412-473-21 INDUCTOR (SMALL TYPE)
FB357 1-412-473-21 INDUCTOR (SMALL TYPE)
<IC>
IC301  8-759-553-65 IC uDA1341TS
IC351  8-759-917-18 IC SN74HCUO04AN
IC381  8-759-634-50 IC M5218AL
IC386  8-759-634-50 IC M5218AL
IC401  8-759-445-59 IC BAO33T
1IC406  8-759-481-02 IC M62016L
1IC411  8-759-039-69 IC UPC-7805AHF
1C421  8-759-633-42 IC M5293L
1C441  8-759-822-09 IC LB1641
IC501  8-759-599-65 IC M30620MC-405FP
IC601  8-759-917-18 IC SN74HCUO4AN
IC611  8-749-012-70 IC GP1F38R (DIGITAL IN)
< JACK >
J101 1-784-429-11 JACK, PIN 4P (LINE, ANALOG IN/OUT)
< COIL >
L611 1-410-328-31 INDUCTOR 10uH
< TRANSISTOR >
Q191 8-729-423-14 TRANSISTOR UN4216-TA
Q291 8-729-423-14 TRANSISTOR UN4216-TA
Q390 8-729-422-94 TRANSISTOR UN4111-TA
Q441 8-729-423-09 TRANSISTOR UN4211-TA
Q442 8-729-661-93 TRANSISTOR 2SA1115TP-EF
Q911 8-729-101-38 TRANSISTOR 2SC2785TP-E
< RESISTOR >
R82 1-249-441-11 CARBON 100K 5%
R87 1-249-441-11 CARBON 100K 5%
R101 1-249-417-11 CARBON 1K 5%
R102 1-249-441-11 CARBON 100K 5%
R106 1-249-430-11 CARBON 12K 5%
R181 1-249-429-11 CARBON 10K 5%
R182 1-249-429-11 CARBON 10K 5%
R183 1-249-433-11 CARBON 22K 5%
R184 1-247-864-11 CARBON 24K 5%
R185 1-249-417-11 CARBON 1K 5%
R186 1-249-417-11 CARBON 1K 5%
R187 1-249-437-11 CARBON 47K 5%
R188 1-249-415-11 CARBON 680 5%
R189 1-249-411-11 CARBON 330 5%
R201 1-249-417-11 CARBON 1K 5%
R202 1-249-441-11 CARBON 100K 5%
R206 1-249-430-11 CARBON 12K 5%
R281 1-249-429-11 CARBON 10K 5%
R282 1-249-429-11 CARBON 10K 5%
R283 1-249-433-11 CARBON 22K 5%

Remark Ref. No. Part No. Description
R284 1-247-864-11 CARBON
R285 1-249-417-11 CARBON
R286 1-249-417-11 CARBON
R287 1-249-437-11 CARBON
R288 1-249-415-11 CARBON
R289 1-249-411-11 CARBON
R351 1-247-903-00 CARBON
R352 1-249-413-11 CARBON
R355 1-249-407-11 CARBON
R356 1-249-409-11 CARBON
R391 1-249-441-11 CARBON
R392 1-247-883-00 CARBON
R406 1-249-409-11 CARBON
R407 1-249-429-11 CARBON
R420 1-247-881-00 CARBON
R422 1-249-441-11 CARBON
R423 1-249-409-11 CARBON
R424 1-249-409-11 CARBON
R431 1-247-807-31 CARBON
R432 1-247-826-00 CARBON
R433 1-247-822-11 CARBON
R434 1-249-433-11 CARBON
R435 1-249-438-11 CARBON
R436 1-247-891-00 CARBON
R437 1-249-417-11 CARBON
R441 1-249-431-11 CARBON
R442 1-249-433-11 CARBON
R443 1-249-434-11 CARBON
R509 1-249-441-11 CARBON
R513 1-247-903-00 CARBON
R519 1-249-429-11 CARBON
R530 1-247-847-91 CARBON
R531 1-249-429-11 CARBON
R533 1-249-429-11 CARBON
R542 1-249-429-11 CARBON
R543 1-249-429-11 CARBON
R550 1-249-429-11 CARBON

1/4W R551 1-249-429-11 CARBON
R553 1-249-429-11 CARBON

1/4W

1/4wW R559 1-249-429-11 CARBON

1/4wW R560 1-249-429-11 CARBON
R566 1-249-441-11 CARBON

1/4W R568 1-249-429-11 CARBON

1/4W R569 1-249-429-11 CARBON

1/4W

1/4W

1/4W R573 1-249-429-11 CARBON

1/4wW R575 1-249-429-11 CARBON

1/4wW R577 1-249-429-11 CARBON

1/4W

1/4W R581 1-249-441-11 CARBON

1/4W

1/4W

1/4wW R592 1-249-429-11 CARBON

1/4W R594 1-249-429-11 CARBON

1/4W

1/4W R595 1-249-429-11 CARBON
R597 1-249-429-11 CARBON

1/4W R613 1-247-895-00 CARBON
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MAIN | | PANEL

Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark

R614  1-249-437-11 CARBON 47K 5% 1/4W
< TRANSISTOR >

Q741  8-729-422-94 TRANSISTOR UN4111-TA

R801  1-249-426-11 CARBON 5.6K 5%  1/4W Q742 8-729-422-94 TRANSISTOR  UN4111-TA
R803  1-249-425-11 CARBON 4.7K 5%  1/4W Q751  8-729-422-94 TRANSISTOR  UNA4111-TA
R804  1-249-429-11 CARBON 10K 5%  1/4W Q767  8-729-423-14 TRANSISTOR  UN4216-TA
R851  1-249-429-11 CARBON 10K 5%  1/4W Q791  8-729-423-11 TRANSISTOR  UN4213-TA
RO11  1-249-425-11 CARBON 4.7K 5%  1/4W < RESISTOR >
RO12  1-249-437-11 CARBON 47K 5%  1/4W
R702  1-249-421-11 CARBON 2.2K 5%  1/4W
< SWITCH > R703  1-247-843-11 CARBON 3.3K 5%  1/4W
R704  1-249-425-11 CARBON 4.7K 5%  1/4W
S851  1-762-175-11 SWITCH, SLIDE (BEEP) R705  1-249-429-11 CARBON 10K 5%  1/4W
R706  1-249-435-11 CARBON 33K 5%  1/4W
< VIBRATOR >
R712  1-249-421-11 CARBON 2.2K 5%  1/4W
X351  1-579-314-11 VIBRATOR, CRYSTAL (22.5792MHz) R713  1-247-843-11 CARBON 3.3K 5%  1/4W
X513 1-781-174-21 VIBRATOR, CERAMIC (10MHz) R714  1-249-425-11 CARBON 4.7K 5%  1/4W
R722  1-249-421-11 CARBON 2.2K 5%  1/4AW
R723  1-247-843-11 CARBON 3.3K 5%  1/4W
* A-4724-600-A PANEL BOARD, COMPLETE R724  1-249-425-11 CARBON 4.7K 5%  1/4AW
R725  1-249-429-11 CARBON 10K 5%  1/4W
R726  1-249-435-11 CARBON 33K 5%  1/4W
HRRRRRRIR R R741  1-249-409-11 CARBON 220 5%  1/4W
R742  1-249-409-11 CARBON 220 5%  1/4W
* 4-216-341-01 HOLDER (FL)
R751  1-249-409-11 CARBON 220 5%  1/4W
< BUZZER > R760  1-247-807-31 CARBON 100 5%  1/4W
R761  1-247-807-31 CARBON 100 5%  1/4W
BP791 1-504-920-21 BUZZER R762  1-247-807-31 CARBON 100 5%  1/4W
R763  1-247-807-31 CARBON 100 5%  1/4W
< CAPACITOR >
R767  1-249-441-11 CARBON 100K 5%  1/4W
C700  1-126-153-11 ELECT 22UF 20% 6.3V R769  1-247-843-11 CARBON 3.3K 5%  1/4W
C760  1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF 50V R781  1-249-401-11 CARBON 47 5% 1AW
C761  1-162-294-31 CERAMIC 0.001UF 10% 50V R782  1-247-807-31 CARBON 100 5%  1/4W
C762  1-162-294-31 CERAMIC 0.001uF  10% 50V R791  1-249-429-11 CARBON 10K 5%  1/4W
C763  1-162-294-31 CERAMIC 0.001uF  10% 50V
< SWITCH >
C764  1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF 50V
C765  1-126-153-11 ELECT 22UF 20% 6.3V S701  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (@)
C766  1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF 50V $702  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (M)
C767  1-162-294-31 CERAMIC 0.001P 5% 50V S703  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (»P>)
C781  1-124-584-00 ELECT 100UF  20% 10V S704  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (<)
€782  1-162-300-21 CERAMIC 0.01UF  20% 16V S705  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (Il)
C798  1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF 16V
C799  1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF 50V S706  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (B>)
S711  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (MENU/NO)
< CONNECTOR > S712  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (YES)
S713  1-475-543-11 ENCODER, ROTARY
CN701  1-779-558-11 CONNECTOR,FFC(LIF(NON-ZIF))21P (¢ «—>P1, PUSH ENTER)
S714  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (CLEAR)
<LED>
S721  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (EJECT &)
D741  8-719-046-45 LED SEL5221S-TP15 (@) S722  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (PLAY MODE)
D742  8-719-046-43 LED SEL5421E-TP15 (B>) S723  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (REPEAT)
D751  8-719-046-45 LED SEL5221S-TP15 (I/(h) S724  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (SCROLL)

S725  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (LEVEL/DISPLAY/CHAR)
< FLUORESCENT INDICATOR TUBE >
S726  1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (I/(h)
FL771  1-517-865-21 INDICATOR TUBE, FLUORESCENT S731  1-572-837-11 SWITCH, SLIDE (INPUT)

<|C>

IC761  8-759-426-98 IC MSM9202-02GS-K
IC781  8-749-013-91 IC GP1UCSX ()
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PT || SW || VOL SEL

(REFLECT DET, PROTECT DET)

Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark
* 1-672-979-11 PT BOARD
Fkdkkkkk AN 63 1-783-940-31 CORD, POWER (AR)
< CAPACITOR >
A C901 1-113-920-51 CERAMIC 0.0022uF 20% 250V * 258 1-667-954-11 FLEXIBLE BOARD
A\ C902 1-113-920-51 CERAMIC 0.0022uF 20% 250V A\ 260 8-583-028-02 OPTICAL PICK-UP KMS-260A/J1INP
C911 1-164-159-11 CERAMIC 0.1uF 50V HR901 1-500-502-11 HEAD, OVER WRITE
M101  A-4672-516-A MOTOR ASSY, SPINDLE
< CONNECTOR > M102  A-4672-515-A MOTOR ASSY, SLED
* CN901 1-580-230-31 PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P M103  X-4949-670-1 MOTOR ASSY, LOADING
S102 1-762-148-21 SWITCH, PUSH (2 KEY)
< DIODE >
ATRI911 1-435-125-11 TRANSFORMER, POWER
D911 8-719-991-33 DIODE 1SS133-T-77 ATRO01 1-435-124-11 TRANSFORMER, POWER
FB410 1-410-397-21 INDUCTOR 1.1uH
< LINE FILTER >
ANLF901  1-424-485-11 FILTER, LINE
< RELAY > *kkkkkhhhhhkkhkk
HARDWARE LIST
AMARY911 1-755-324-11 RELAY TRk Rk
< POWER TRANSFORMER > #1 7-685-647-79 SCREW +BVTP 3X10 TYPE2 N-S
#2 7-685-871-01 SCREW +BVTT 3X6 (S)
#3 7-621-772-20 SCREW +B 2X5
ATRO01 1-435-124-11 TRANSFORMER, POWER #4 7-621-772-40 SCREW +B 2X8
#5 7-627-852-08 SCREW, PRECISION +P 1.7X2.5
#6 7-685-533-19 SCREW +BTP 2.6X6 TYPE2 N-S
#7 7-685-133-19 SCREW +P 2.6X6 TYPE 2 NON-SLIT
ATRI911 1-435-125-11 TRANSFORMER, POWER
ACCESSORIES & PACKING MATERIALS
* 1-668-111-11 SW BOARD 1-418-270-11 REMOTE COMMANDER (RM-D29M)
Fekdkkkdkokok 1-783-327-11 CORD, LIGHT PLUG
1-776-263-51 CORD, CONNECTION
< CONNECTOR > 3-004-620-01 MANUAL, INSTRUCTION
CN601 1-506-486-11 PIN, CONNECTOR 7P
< SWITCH >
S601  1-572-126-21 SWITCH, PUSH (1 KEY) (REC POSITION)
S602 1-572-126-21 SWITCH, PUSH (1 KEY) (PACK OUT)
S604 1-771-264-11 SWITCH, PUSH (DETECTION)(1 KEY)
(PB POSITION)
* 1-672-981-11 VOL SEL BOARD (SP)
Fhdkkkkkkkkkk 4-981-643-11 COVER, BATTERY
A\ S951 1-771-474-11 SWITCH, POWER (VOLTAGE SELECTOR)
MISCELLANEOUS
kkkkkkhhhhhkhkhkk
12 1-790-511-11 WIRE (FLAT TYPE) (21 CORE) (PANEL-MAIN)
54 1-783-139-11 WIRE (FLAT TYPE) (21 CORE) (BD-MAIN)
55 1-783-140-11 WIRE (FLAT TYPE) (23 CORE)
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